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Manipulace uvnitr pocitace

Témata:

. Bezpec€nostni opatreni
¢ Pred manipulaci uvniti pocitace
. Po manipulaci uvnitf pocitace

Bezpecnostni opatreni

Kapitola o bezpecnostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pred zahajenim jakékoli demontaze.

Pred veskerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontaz a op&tovnou montaz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatreni:
Systém a vSechna k nému pripojené periferni zafizeni vypnéte.

Systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni odpojte od napéjeni stridavym proudem.

Od systému odpojte v8echny sitové, telefonni a komunikacni kabely.

Pri praci uvnitr jakéhokoli notebooku / pouzivejte antistatickou servisni soupravu, ktera chrani pred elektrostatickym vybojem (ESD).
Kazdou soucast po demontazi umistéte na antistatickou podlozku.

Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napgjeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéjenim je nutné pred otevienim jejich krytu odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napétim i tehdy, kdyZz jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umozfiuje systém na délku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalsi pokrocilé funkce pro Fizeni spotfeby.

Po odpojeni kabelu by mélo k odstranéni zbytkove energie na zakladni desce stacit na 15 sekund stisknout a podrzet tlacitko napéjent.
Vyjméte baterii z notebook.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodi¢d ke stejnému elektrickému potenciélu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodi¢ je tfeba pripojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko
na zapésti si musite radné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pfed vytvorenim vodivého propojeni si sundejte veskeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Staticka elektfina predstavuje vyznamné riziko pri manipulaci s elektronickymi soucastmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamé&tové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elekttiny dokazou obvody poskodit
zplsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale mZe zplisobovat ob&asné problémy ¢i zkraceni Zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
pozadavky na niZsi spotfebu a vySsi hustotu zplsobuji, Ze se ze statické elektfiny stava stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spolecnosti Dell nachylngjsi na poskozeni statickou elektfinou. Z toho
dlvodu jiz nékteré dfive schvélené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.

Poskozeni statickou elektfinou miZe zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a ob&asné.

e Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuji priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy
zpUisobuji okamZité a Uplné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamétového modulu DIMM statickou
elekttinou, jeho? diisledkem je priznak ,No POST / No Video" (Zadny test POST / Z&dné video) doprovazeny zvukovym signalem, jenz
znadi chybéjici nebo nefunkéni pamét.

e Obcéasné — Obc¢asné poruchy predstavuii priblizné 80 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Ve vétsing pripadt tyto poruchy
nejsou okamZité rozeznatelné. Pamétovy modul DIMM je zasazen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
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nevykazuje zndmky poskozeni. Oslabend trasa se mUZe tavit celé tydny & mésice a béhem toho mlzZe dochézet ke zhorSovani integrity
paméti, obcasnym chybam atd.

Jeste obtizneji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou miZete predejit nasledujicim zplsobem:

Nasad'te si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice. Pouziti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadéle neni povoleno, protoze neumoziuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily
nezajistite odpovidajici ochranu soucasti, jez jsou vUCi statické elektiing obzvlast citlivé.

Se vSemi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou.
Pokud je to mozné, pouZijte antistatické podlahové podlozky a podloZky na pracovni stdl.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje vyjmeéte z antistatického obalu az tehdy, kdyz budete pripraveni ji nainstalovat v pocitaci.
Pred rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektrinu.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje pred prepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nejCastéji pouzivanou servisni soupravou. Kazda servisni souprava sestava ze tii hlavnich souc¢asti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Sou&asti antistatické servisni soupravy jsou nasleduiici:

Antistaticka podlozka — Antistatickéd podlozka je elektricky nevodivé a pfi servisnich zakrocich slouZi k odkladani dild. Pred

pouzitim antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapésti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo
jakémukoli holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto fadné pripraveni, nahradni dily Ize vyjmout

z antistatického obalu a umistit pfimo na podlozku. Dilim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi, pokud je mate v ruce, na
antistatické rohozce, v systému nebo v obalu.

Poutko na zapésti a propojovaci vodi€ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pfipojit pfimo k holému plechovému

dilu hardwaru (pokud antistatick podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jez chrani hardware, ktery jste na ni

umistili. Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se Fika vodivé
propojeni. Pouzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodi¢em. Nikdy nepouZzivejte poutka
na zapésti bez vodiCe. Méjte vzdy na paméti, Ze vnitini vodiCe poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt
pravidelné kontrolovany prislusnou zkouSeckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti
a propojovaci vodi¢ doporucujeme prezkuSovat jednou tydné.

Zkousecka antistatického poutka na zapésti — Vodice uvnitf antistatického poutka se postupem Casu opotfebovavaji. Pokud
pouzivate nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapésti doporucujeme prezkuSovat pred kazdym servisnim zakrokem

a nejméné jednou tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSecka poutek na zapésti. Pokud viastni zkouSecku poutek na zapésti nemate,
zeptejte se, jestli ji nemaji ve vasi oblastni pobocce. Cheete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodicem ke
zkouseCce a stisknéte prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Uspésng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se
Cerveny indikator LED a ozve se zvukova vystraha.

Izolaéni prvky — Zafizeni citliva na statickou elektfinu (napf. plastové kryty chladic) je nezbytné nutné udrzovat v dostatecné
vzdalenosti od vnitinich dild, které slouzi jako izolatory a ¢asto jsou velmi nabité.

Pracovni prostredi — Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pfi servisu
serverl se souprava pouziva jinym zplsobem neZ pri servisu stolnich a prfenosnych pocitacd. Servery jsou obvykle umistény v racku
v datovém centru, zatimco stolni a pfenosné pocitaCe se obvykle nachazeji na stolech v kancelarich &i kancelarskych kaojich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevFenou a rovnou plochu, na které se nic nenachéazi a kam se antistaticka souprava spolecné s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt Zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektfinou.
PFi manipulaci s jakymikoli hardwarovymi soucastmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren &i jiné plasty) vzdy
umistit do minimalni vzdalenosti 30 centimetr( (12 palcd) od citlivych dil.

Antistaticky obal — \eSkera zafizeni citliva na statickou elektfinu musi byt pfepravovana a predavana v antistatickém obalu.
Doporucuije se pouZziti kovovych staticky stinénych oball. Poskozenou soucast je tfeba vratit ve stejném antistatickém obalu, v jakém
jste obdrzeli nahradni dil. Antistaticky obal je nutné prehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy materiél, ktery
byl souc¢asti baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektrinu vyjmeéte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani
pred statickou elektfinou. Tato zafizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoZe antistatické stinéni funguje pouze uvnitf tohoto
obalu. Soucasti vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.

Preprava citlivych souéasti — Prepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektfinu, je bezpodminecné nutné chréanit v antistatickych obalech.
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Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouzivali bézné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pfi servisu chranili citlivé soucasti od
vSech izolator( a aby k prepraveé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na staticke elektfinu, je bezpodminecné
nutné chranit v antistatickych obalech.

Pred manipulaci uvnitr pocitace

Ujistéte se, Ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedoslo k poskrabani krytu pocitace.
Vypnéte pocitac.
Je-li pocitac pripojen k dokovacimu zafizeni, odpojte jej.

N N

Odpojte v8echny sitové kabely od po&itate (pokud jsou k dispozici).
Pokud pocita¢ ma port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZenim z pocitace.
B. Odpojte pocitac a vSechna pripojena zafizeni od elektrickych zasuvek.

6. Oteviete displej.
7. Stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zakladni desku.

Aby nedoslo k arazu elektrickym proudem, odpojte pocita¢ pred provedenim kroku €. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouZijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatfeného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

8. Vyjméte z prislusnych slotd v&echny nainstalované karty ExpressCard nebo ipové karty.

Po manipulaci uvnitr pocitace

Po dokonceni montéze se uijistéte, Ze jsou pfipojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UcCirite tak dfive, nez zapnete pocitac.

Chcete-li se vyhnout poskozeni pocitace, pouzivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocitac
Dell. Nepouzivejte baterie vytvorené pro jiné pocitace Dell.

1. Pripojte veskera externi zafizeni, napriklad replikator portl nebo multimediaini zékladnu, a nainstalujte vSechny karty, napfiklad kartu
ExpressCard.

2. Pripojte k pocitaCi véechny telefonni nebo sitové kabely.

Chcete-li pripojit sitovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do pocitace.

3. Pripojte pocitaC a vSechna pfipojena zafizeni do elektrickych zasuvek.
4. Zapnéte poditac.
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Témata:

Doporuc¢ené nastroje
Seznam velikosti Sroubl

Ugastnicka identifikadni karta (Subscriber Identification Module — SIM)

Spodni kryt

Baterie

Jednotka SSD

Reproduktor

Knoflikovéa baterie

karta WWAN

Karta WLAN

pamétové moduly,

Chladi¢

panel LED

Modul Cipovych karet

Deska tlaCitek dotykové podlozky
Port konektoru napajent
Sestava displeje

Dotykovéa obrazovka displeje
Celni kryt displeje (bezel)
Nedotykovéa obrazovka displeje
Modul mikrofonu kamery

. Krytky zavésl displeje
. Zéakladni deska

. Klavesnice

e Opérka rukou

Doporucené nastroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu vyzaduiji pouZziti nasledujicich nastrojd:

e kfiZovy Sroubovék &. O
e kiiZzovy Sroubovéak €. 1
e plastové jehla

@l POZNAMKA: Sroubovak #0 je uréen pro drouby 0—1a Sroubovak #1 pro Srouby 2-4.

Seznam velikosti sSroubu

Tabulka 1. Latitude 7490 - seznam velikosti Sroubt

Demontaz a instalace soucast

v d

Komponenta M2,5x6,0 M2,5x5,0 | M2,0x5,0 | M2,5x4,0 | M2,0x3,0 | M2,0x2,5 M2,0x2,0
Zadni kryt 8 (jistici Srouby)
Baterie (3¢lankova) 1
Baterie (4¢lankova) 2

Disk SSD

Demontaz a instalace soucasti
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Tabulka 1. Latitude 7490 - seznam velikosti Sroubl (pokracovani)

Komponenta

M2,5x6,0

M2,5x5,0

M2,0x5,0

M2,5x4,0

M2,0x3,0

M2,0x2,5

M2,0x2,0

Chladi¢ a ventilator

2

4

Karta WWAN

1

Karta WLAN

1

Port konektoru napajeni

Drzak uchyceni ESD

Drzéak uchyceni EDP

TlaCitka dotykové podlozky

Ctetka otiskd prst

Panel LED

Ochranné skrin ¢tecky
Cipovych karet

Pant displeje

Obrazovka displeje

Podptirna deska klavesnice

18

Klavesnice

Zé&kladni deska

Drzak portu USB typu C

Chladici modul

Drzak konektoru
stejnosmeérného napéjeni

Drzak pro K-zamek

Uéastnicka identifikaéni karta (Subscriber
Identification Module - SIM)

Demontaz karty SIM nebo prihradky karty SIM

@ POZNAMKA: Kartu SIM nebo prihradku karty SIM Ize demontovat pouze ze systém(l dodanych s modulem WWAN. Postup
demontéaze se tedy vztahuje pouze na tyto systémy.

Demontaz karty SIM ze zapnutého systému muzZe zpuisobit ztratu dat nebo poskodit kartu. Zajistéte, aby byl
systém vypnuty nebo aby byla zakazana sitova pfipojeni.

1. Do otvoru na prihradce karty SIM vloZte papirovou sponku nebo nastroj na vyjmuti karty SIM.
2. Pomoci jehly vytahnéte prihradku karty SIM.
3. Pokud je pfitomna karta SIM, vyjméte ji z pfihradky karty SIM.
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Montaz karty SIM

Do otvoru na prihradce karty SIM vloZte papirovou sponku nebo nastroj na vyjmuti karty SIM.
Pomaci jehly vytahnéte prinradku karty SIM.

Vlozte kartu SIM do prihradky.

Vlozte prihradku karty SIM do pfislusného slotu.

Ao =

Demontaz drzaku pomocné karty SIM

Pro modely dodavané s kartou WWAN je nutné pred demontazi zakladni desky vyjmout ze systému drzék karty SIM. P¥i demontazi drzaku
karty SIM ze systému postupujte podle pokyn(l v ¢asti vénované demontéazi.

@ POZNAMKA: Pro modely dodavané pouze s bezdratovou kartou je nutné pred demontézi zakladni desky vyjmout ze systému drzak
pomocné karty SIM. Nasledujici kroky popisuji demontaz drzaku pomocné karty SIM:

1. ZatlaCte na zapadku na slotu pro kartu SIM.

2. Vysurite drzak pomocné karty SIM ze systému.
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Spodni kryt

Sejmuti spodniho krytu

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Postup uvolnéni spodniho krytu:
a. Uvolnéte osm jisticich Sroubt (M2,5 x 6,0), které upevriuji spodni kryt k systému [1].
@ POZNAMKA: Srouby uvolfiujte opatrn&. Zasurite Sroubovak presné do hlavy Sroubli (spodni dva Srouby) a dejte pozor, abyste
hlavy nestrhli.

b. Kuvolnéni krytu z okraje pouzijte plastovou jehlu [2].

3. Zvednéte spodni kryt ze systému.
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Montaz spodniho krytu

1. Zarovnejte vystupky na spodnim krytu se sloty na okrajich systému.
2. Zatlatte na okraje krytu tak, aby zaklapl na misto.
3. Pripevnéte spodni kryt k systému pomoci osmi Sroubd (M2,5 x 6,0).

@l POZNAMKA: P¥i utahovani droubti postupujte opatrné. Nasmérujte Sroubovak podle hlavy Sroubu, vyhnete se tak jejimu odfent.

4. Postupuijte podle postupu v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Baterie
Bezpecnostni opatreni tykajici se lithium-iontové baterie

e P¥i manipulaci s lithium-iontovymi bateriemi postupujte opatrné.

o Pred vyjmutim baterii zcela vybijte. Odpojte od systému napajeci adaptér a nechte pocita¢ bézet pouze na baterii —
baterie je plné vybita, kdyz se pocita¢ po stisknuti vypinace jiz nezapne.

o Nerozbijejte, neupoustéjte, nedeformujte ani neprobijejte baterii cizimi objekty.

o Nevystavujte baterii vysokym teplotam a nerozebirejte bateriové sady a ¢lanky.

o Nevyvijejte tlak na povrch baterie.

e Neohybejte baterii.

e Nepouzivejte k vypaceni nebo vytazeni baterie Zadné nastroje.

e Béhem servisu tohoto produktu nesmi dojit ke ztraté ani nespravnému umisténi zadného Sroubu, aby nedoslo
k neimysinému prorazeni nebo poskozeni baterie nebo jinych soucasti systému.
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e Pokud se baterie zasekne v pocitaci nasledkem vybouleni, nepokousejte se ji uvolnit — propichnuti, ohnuti nebo
rozbiti lithium-iontové baterie mGze byt nebezpecné. V takovém pripadé kontaktujte technickou podporu spole¢nosti
Dell a vyzadejte si pomoc. Viz www.dell.com/contactdell.

e VZdy objednavejte originalni baterie na strankach www.dell.com nebo od autorizovanych partnert a prodejct Dell.

Vyjmuti baterie

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Sejméte spodni kryt.
3. Vyjmuti baterie:
a. Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce [1].
@ POZNAMKA: Pogita¢ Latitude je dodavan se 3 nebo 4&lankovou baterii, kterou je nutno vyjmout pred vyménou soucastek
vymeénitelnych zékaznikem. Proto je tfeba pfi provadéni demontaze ihned po sejmuti spodniho krytu odpojit baterii. Tento
postup je nutny k odpojeni vech zdrojli napajeni od systému a brani v nelimyslném zapnuti a zkratovani komponent.

b. Odstrarite dva Srouby M2,0 x 5,0, jimiZ je baterie pripevnéna k pocitadi [2].
@ POZNAMKA: 3&lankova baterie ma jeden Sroub a 4&lankova baterie méa dva &rouby. Nize uvedeny obrazek proto znazornuje
4¢lankovou baterii.

c. Vyjméte baterii ze systému [3].

Vlozeni baterie

1. Vedte kabel baterie skrze voditko a pFipojte jej do konektoru na zakladni desce.

@l POZNAMKA: Kabel baterie viozte do voditka, pokud neni pripevnén u dolni Gasti baterie.

2. Zasurite dolni okraj baterie do slotu na $asi a potom baterii usad'te na misto.
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3. Utahnéte dva Srouby M2,0 x 5,0 a pfipevnéte tak baterii k systému.

®| POZNAMKA: Mala (33lankova) baterie ma jeden Sroub, vétsf (4&lankova) baterie ma dva Srouby.

4. Namontujte zakladni kryt.
B. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Jednotka SSD

Demontaz disku SSD

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Demontéaz jednotky SSD:

a. Uvolnéte dva jistici Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je pfipevnén drzéak disku SSD [1].
b. Vyjméte drzak disku SSD (volitelny) [2].

c. Vyjméte jednotku SSD ze systému [3].

NN

Montaz disku SSD

1. Zasurite jednotku SSD do konektoru.
2. Namontujte drzak disku SSD nad jednotku SSD.
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@l POZNAMKA: P¥i montazi drzaku disku SSD zajistéte, aby byl vyCnélek na drzaku bezpecné zajistény vycnélkem na opérce rukou.

Zasroubujte dva Srouby (M2,0 x 3,0), jimiZ je disk SSD pripevnén k drzaku disku SSD a k opérce pro dlar.
PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.
Nasad'te spodni kryt.

o o~ oo

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Reproduktor

Vyjmuti modulu reproduktoru

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Sejméte spodni kryt.
3. Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.
4. Uvolnéni modulu reproduktoru:
a. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na zakladni desce [1].

@l POZNAMKA: Pomoci plastového nastroje uvolnéte kabel z konektoru. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho poSkozeni.

b. Vyjméte kabel reproduktoru ze dvou Uchytd na strané tlacitek na dotykové podlozce [2].
¢. Odstrarite pasku upevnujici kabely reproduktoru k dotykové podlozce [3].

B. Zvednéte modul reproduktoru z pocitace.

16 Demontaz a instalace soucasti



Montaz modulu reproduktoru

1. Vlozte modul reproduktoru do slotd v systému.
2. Protahnéte kabel reproduktoru ochrannymi svorkami v systému.
@ POZNAMKA: V pFipadé po&itade Latitude 7490 musi byt kabel reproduktoru veden spravné ve vodicich dréZkéach na opérce
rukou a ve vodicich drazkach podél spodniho okraje tlaCitek dotykové podlozky. Nyni pomoci kousku pasky nalepené na kabelu
reproduktoru upevnéte tento kabel k tlacitklim dotykové podlozky.

Pripojte kabel reproduktoru ke konektoru na zakladni desce.
PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.
Nasad'te spodnf kryt.

(SIS RFN Y

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Knoflikova baterie

Vyjmuti knoflikové baterie

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Sejméte spodni kryt.
Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

N N

Postup vyjmuti knoflikové baterie:
a. Odpojte kabel knoflikové baterie od konektoru na zakladni desce [1].

@l POZNAMKA: Uvolngte kabel knoflikové baterie z vodici drazky.
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POZNAMKA: P¥i vyjimani nebo vyméné baterie RTC nebo systémové desky pro pocitac Latitude 7490 musi byt kabel baterie
RTC uloZeny ve vodicich drazkach a zajistény v zafezu na systémové desce.

b. Zvednéte knoflikovou baterii a vyjméte ji z Gchytu [2].

@ POZNAMKA: P¥i vyjimani nebo vyméné baterie RTC nebo systémové desky pro poditad Latitude 7290 musi byt kabel baterie
RTC uloZeny v drzaku Ctecky otiskl prstd a zajistény lepidlem.

Montaz knoflikové baterie

1. Vlozte knoflikovou baterii do slotu v pocitaci.
2. Pred pripojenim protahnéte kabel knoflikové baterie vodici drazkou.
3. Pripojte kabel knoflikové baterie do konektoru na zakladni desce.

POZNAMKA: P¥i vyjimani nebo vymeéné baterie RTC nebo systémové desky pro pocita¢ Latitude 7490 musi byt kabel baterie
RTC uloZeny ve vodicich drézkach a zajistény v zarfezu na systémové desce.

4. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
5. Nasad'te spodni kryt.
6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

karta WWAN

Vyjmuti karty WWAN

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
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2. Sejméte spodni kryt.

3. Odpojte kabel baterie od konektoru na zékladni desce.

4. Postup vyjmuti karty WWAN:
a. Vyjméte Sroub M2,0 x 3,0, ktery upevriuje drzak WWAN ke karté WWAN [1].
b. Zvednéte drzak WWAN, ktery upevriuje kartu WWAN [2].
c. Odpojte kabely karty WWAN od konektor(i na karté WWAN [3].

POZNAMKA: Na vodici podioZce systémové desky je lepici podloZka, ktera zajistuje kartu sité WWAN a kartu bezdratové sité.
Oddéleni karty bezdratové sité nebo karty sité WWAN pfi demontazi vyZaduje mirné zvysené Usili.

5. Demontujte kartu sité WWAN:

Montaz karty WWAN

Vlozte kartu WWAN do konektoru na zékladni desce.

PFipojte kabely WWAN ke konektoru na karté WWAN.

Umistéte kovovy drzak a utdhnutim Sroubu M2,0 x 3,0 jej pripevnéte k pocitaci.
PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.

Nasad'te spodni kryt.

SIS BN NSRS

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

@| POZNAMKA: Na kart& WWAN je uvedeno také &islo IMEL.

@ POZNAMKA: P¥i montazi antény bezdratové sité nebo sité WWAN je nutno anténu Fadné uloZit do vodicich podlozek/svorek
na systémové desce. V pripadé modeld dodavanych jen s kartou bezdratové sité musi technici pfed opétovnym sestavenim vzdy
izolovat konektory antény pomoci ochrannych prevlecnych prvka.
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Karta WLAN

Vyjmuti karty WLAN

N

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Postup demontéze karty WLAN:

a.
b.
c.

Vyjméte Sroub M2,0 x 3,0, ktery upevriuje kovovy drzak ke karté WLAN [1].

Zvednéte kovovy drzak [2].

Odpojte kabely desky WLAN od konektord na karté WLAN [3].
POZNAMKA: Na vodici podioZce systémové desky je lepici podloZka, ktera zajistuje kartu sité WWAN a kartu bezdratové sité.
Oddéleni karty bezdratoveé sité nebo karty sité WWAN pfi demontazi vyzaduje mirné zvysené Usili.

Vyjméte kartu WLAN ze systému [4].

Montaz karty WLAN

20

Vlozte kartu WLAN do konektoru na zakladni desce.
PFipojte kabely WLAN ke konektoru na karté WLAN.
Umistéte kovovy drzék a utahnutim Sroubu M2,0 x 3,0 jej pripevnéte ke karté WLAN.

@ POZNAMKA: Pi montazi antény bezdratové sité nebo sité WWAN je nutno anténu Fadné uloZit do vodicich podioZek/svorek

na systémové desce. V piipadé modell dodavanych jen s kartou bezdratové sité musi technici pfed opétovnym sestavenim vzdy
izolovat konektory antény pomoci ochrannych previecnych prvka.
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4. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
5. Nasad'te spodni kryt.
6. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

pamétové moduly,

Vyjmuti pamétového modulu

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.
Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Ao o2

Postup vyjmuti pamétového modulu:

a. Vytahnéte svorky upevriujici pamétovy modul tak, aby se modul uvolnil [1].
b. Vyjméte pamétovy modul z konektoru na zakladni desce [2].

Instalace pamétového modulu

Zasurite modul do konektoru a potom tlacte na modul smérem dold na svorky, aZ zapadne na misto.
Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
Nasad'te spodni kryt.

NN

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Demontaz a instalace soucasti
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Chladic

Demontaz sestavy chladice

Sestava chladice se sklada z chladice a systémového ventilatoru.

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Sejméte spodni kryt.

3. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.

4. Postup vyjmuti sestavy chladice:

®| POZNAMKA: Pocet droubl naleznete v seznamu Sroubdl.

a. Demontujte 2 Srouby (M2,0 x 5,0), jimiz je pfipevnén systémovy ventilator, a 4 &tyri Srouby (M2,0 x 3,0), jimizZ je sestava chladice
pripevnéna k zakladni desce [2].

(D| POZNAMKA: Srouby vymontujte v poradi [1, 2, 3, 4] uvedeném na chladici.
b. Zvednéte a odklopte sestavu chladite od zakladni desky.

Odpojte kabel ventildtoru od zékladni desky [1].
d. Oddélte sestavu chladi¢e od systému.

o

Montaz sestavy chladice

Sestava chladice se sklada z chladice a systémového ventilatoru.

1. Umistéte sestavu chladice tak, aby byly drzaky Sroubll zarovnany na zékladni desce.
2. Pripojte kabel ventilatoru ke konektoru na zékladni desce.

3. ZaSroubuijte Srouby M2,0 x 3,0 pripevriujici sestavu chladic¢e k zékladni desce.

(D| POZNAMKA: Srouby zasroubuijte v poradi [1, 2, 3, 4] uvedeném na chladi&i.
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4. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
5. Nasad'te spodni kryt.
6. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

panel LED

Demontaz desky LED

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.
Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Ao o2

Postup demontéze desky LED:
a. Odpojte kabel LED od desky LED [1].

Netahejte za kabel, mohlo by dojit k poSkozeni konektoru. Namisto tahani pouzijte nastroj, kterym
zatlacite na okraje konektoru a kabel uvolnite.

b. Odstrarite Sroub M2,0 x 2,5, ktery pripeviiuje desku LED k systému [2].
c. Vyjméte panel LED ze systému [3].

Montaz panelu LED

1. Vlozte panel LED do slotu v pocitaci.
2. Pripevnéte panel LED pomoci Sroubu M2,0 x 2,5.
3. Pripojte kabel k panelu LED.
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@ POZNAMKA: V p¥ipadé po&itade Latitude 7490 musi byt kabel dcefiné desky LED vedeny pod pojistnou z&padkou na opé&rce
rukou a Stitek musi byt umistény pod systémovou deskou.

4. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
5. Nasad'te spodni kryt.
6. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Modul €ipovych karet

Demontaz klece Cipovych karet

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjméte kartu SSD PCle.

Odpojeni kabelu Cipovych karet:

S NI O

a. Odpojte kabel Cipovych karet [1].
b. Zvednéte kabel Cipovych karet, pfipevnény k modulu dotykové podlozky [2].

6. Demontaz klece Cipovych karet:

@l POZNAMKA: Poget Sroubli naleznete v seznamu Sroubdl.

a. Odstrarite dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je klec Cipovych karet pfipevnéna k systému [1].
b. Vysurite a vyjméte klec Cipové karty ze systému [2].
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Montaz klece Cipovych karet

Zasurite klec Cipovych karet do slotu a zarovnejte s vystupky v systému.

Utahnéte dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je klec Gipovych karet pripevnéna k systému.
Prichytte kabel Cipovych karet a pripojte ho ke konektoru v systému.

Nainstalujte kartu SSD PCle.

PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.

Nasad'te spodni kryt.

NoO oA NS

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Deska tlaCitek dotykové podlozky

Demontaz desky tlacitek dotykové podlozky

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjméte reproduktor.

Vyjméte modul Ctecky Cipovych karet.

SIS B NSNS

Postup demontéze desky tladitek dotykové podlozky:
a. Odpojte desku tlacitek dotykové podlozky od desky dotykové podlozky [1].

Demontaz a instalace soucasti
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@l POZNAMKA: Kabel desky tladitek dotykové podlozky se naléza pod kabelem &ipovych karet.

b. Demontujte dva Srouby M2,0 x 3,0, které upevriuji desku tlaCitek dotykove podlozky [2].
@l POZNAMKA: Srouby Ize identifikovat s pomoci seznamu Sroubdl.

c. Vyjméte desku tlaCitek dotykové podlozky ze systému [3].

Instalace desky tlacitek dotykové podlozky

N oSNNS

Vlozte desku tlacitek dotykové podlozky do slotu a srovnejte ji s drézkami v systému.

Zasroubujte dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je deska tlacitek dotykové podlozky pripevnéna k systému.
PFipojte kabel desky tlacitek dotykové podlozky ke konektoru na desce dotykové podlozky.

Nainstalujte modul ¢tecky Cipovych karet.

Nainstalujte reproduktor.

Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.

Nasad'te spodni kryt.

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Port konektoru napajeni

Demontaz portu konektoru napajeni

1.

2,

26

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.
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3. Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.
4. Postup vyjmuti portu konektoru napéjeni:
a. Odpojte kabel portu konektoru napajeni od zakladni desky([1].

®| POZNAMKA: Pomoci plastového nastroje uvolnéte kabel z konektoru. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho poSkozeni.
b. Odstrarite Sroub M2,0 x 3,0 a uvolnéte kovovy drzak na portu konektoru napéjeni [2].

Zvednéte kovovy drzak ze systému [3].
d. Vyjméte port konektoru napajeni z pocitace [4].

12

Instalace portu konektoru napajeni

Vlozte port napéjeciho konektoru do slotu v systémul.

Vlozte kovovy drzak na port napéjeciho konektoru.

Pomoci Sroubu M2,0 x 3,0 pfipevnéte port napajeciho konektoru k systému.
PFipojte kabel portu napéjeciho adaptéru ke konektoru na zakladni desce.
PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.

Nasad'te spodni kryt.

NoO g N N

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava displeje

Demontaz sestavy displeje

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
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Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zékladni desce.
Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

®| POZNAMKA: Poget droubli naleznete v seznamu Sroubdl.

Demontéaz sestavy displeje:

a.
b.
c.

Odpojte kabel infracervené kamery od zakladni desky [1].

Uvolnéte kabely WLAN a WWAN z vodicich drazek [2].

VysSroubuijte Sroub M2,0 x 3,0 upevnuiici drzak eDP [3].

@ POZNAMKA: Kabel displeje po&itade Latitude 7290 je zajist&n drzakem displeje a kouskem pasky prilepené ke konektoru
napajeni na zékladni desce. PFi demontazi sestavy displeje nebo zakladni desky je tfeba vyjmout drzéak displeje a kousek pasky
je tfeba odlepit, aby bylo mozné odpojit kabel displeje.

Zvednéte drzak eDP z kabelu eDP [4].
Zvednéte kabel eDP a odpojte jej od konektoru na zakladni desce [9].
Vyjméte kabel eDP z vodici drazky [6].

7. Demontaz sestavy displeje:

28

a.

Otevrete displej pocitace a polozte jej na rovny povrch pod Uhlem 180°.

b. Odstrarite Sest Sroubl (M2,5 x 3,5), které upevriuji pant displeje k sestavé displeje [1].

C.

Zvednéte sestavu displeje ze systému.
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Montaz sestavy displeje

Polozte zakladnu poditaCe na Cisty, rovny povrch.

VloZte sestavu displeje a zarovnejte ji s drzéky pantd displeje v systému.

PridrZujte sestavu displeje a zaSroubujte Sest Sroubd (M2,5 x 3,5), jimiz jsou panty displeje na sestavé displeje prichyceny k systému.
Ved'te kabel eDP z vodici drazky.

PFipevnéte kabel eDP (kabel displeje) pomoci pasky k zékladni desce.

SN B NSNS

Pripojte kabel eDP ke konektoru na zkladni desce.

@ POZNAMKA: Antény sité WLAN a WWAN musf byt Fadné uloZzené ve vodicich podlozkach na systémové desce a k izolovani
konektor( antény je tfeba pouZit ochranné previecné prvky.

7. PoloZte kovovy drzak eDP na kabel eDP a zaSroubujte Srouby M2,0 x 3,0.
8. Pripojte kabel infratervené kamery k zakladni desce.

9. Protdhnéte kabely WLAN a WWAN vodicimi drazkami.

10. Nainstalujte kartu sité WLAN.

1. VloZte kartu sité WWAN.

12. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.

13. Nasad'te spodni kryt.

14. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Dotykova obrazovka displeje

Demontaz obrazovky dotykového displeje

@l POZNAMKA: Postup pfi demontaZi obrazovky dotykového displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s dotykovym displejem.

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
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Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.
Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Demontuijte sestavu displeje.

N oA ON

Postup demontéze obrazovky dotykového displeje:
a. Pomoci plastové jehly uvolnéte okraje obrazovky displeje.

Preklopte shora obrazovku.

Odloupnéte lepici pasku [1], mylarovy kryt [2].
Uvolnéte zapadku [3] a odpojte kabel eDP [4].
Odloupnéte lepici pasku [5] a odpojte kabel IR [6].

®PooymT
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8. Sejméte rdmedek displeje ze sestavy displeje.

Montaz obrazovky dotykového displeje

@l POZNAMKA: Postup pii montazi obrazovky dotykového displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s dotykovym displejem.

Umistéte panel displeje na sestavu displeje.

PFipojte kabel IR a kabel eDP.

PFipevnéte lepici pasky a mylarovy kryt.

ZatlaCte na okraje obrazovky displeje tak, aby zaklapl do sestavy displeje.
Nainstalujte sestavu displeje.

Nainstalujte kartu sité WLAN.

Vlozte kartu sité WWAN.

PFipojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.

Nasad'te spodni kryt.

© O NODO A NN 2

10. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.
Celni kryt displeje (bezel)

Demontaz celniho krytu displeje (nedotykového)

@l POZNAMKA: Postup pii demontazi celniho krytu displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s nedotykovym displejem.
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8.

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjmeéte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Demontujte sestavu displeje.

Postup demontaze Celniho krytu displeje:

A VYSTRAHA: Kvali lepidlu, jimz je &elni kryt displeje LCD pfipevnén k vlastnimu displeji LCD, je obtizné rameéek
sejmout, nebot lepidlo je velmi pevné. Obvykle zlstane na displeji a pFi snaze oddélit obé &asti muze dojit k odtrzeni
vrstev nebo rozlomeni skla.

a. Pomoci plastové jehly vyhledejte zahloubené misto a uvolnéte dolIni okraj Celniho krytu displeje [1].
b. Uvolnéte vystupky na okrajich displeje [2, 3, 4].

o

A VYSTRAHA: Vzhledem k lepidlu, jimz je &elni kryt displeje LCD pfipevnén k vlastnimu displeji LCD, uvolnéte &elni
kryt postupnym uvolnénim okraji po celém obvodu. Pfi snaze oddélit obé ¢asti mize dojit k odtrZeni vrstev nebo
rozlomeni skla.

Sejméte ramecek displeje ze sestavy displeje.

Montaz celniho krytu displeje (nedotykového)

@l POZNAMKA: Postup pfi montazi &elniho krytu displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s nedotykovym displejem.

1.
2.

32

Umistéte Celni kryt displeje na sestavu displeje.
ZatlaCte na okraje Celniho krytu displeje tak, aby zaklapl do sestavy displeje.

@l POZNAMKA: K pFipevnéni &elniho krytu displeje k panelu displeje se pouziva lepidlo.

Nainstalujte sestavu displeje.
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Nainstalujte kartu sité WLAN.

Vlozte kartu sité WWAN.

Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
Nasad'te spodni kryt.

© N O o

Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Nedotykova obrazovka displeje

Demontaz obrazovky displeje (nedotykového)

®| POZNAMKA: Postup pfi demontazi obrazovky displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s nedotykovym displejem.

Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Demontujte sestavu displeje.

Demontuijte celni kryt displeje (bezel).

Sejméte kryty pant(.

© PN AN S

Postup demontéze panelu displeje:
a. VySroubujte z panelu dva Srouby (M2,0 x 2,0) [1].
b. Zvednéte dolIni okraj obrazovky displeje [2].

c. Vytahnéte panel displeje ze spodni strany systému [1] a panel preklopte [2].

Demontaz a instalace soucasti
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d. Odlepte lepici pasku konektoru displeje z obrazovky displeje [1].
e. Odlepte mylarovou pasku, ktera pripevriuje kabel displeje k zadni strané panelu displeje [2].
f.  Zvednéte kovovy vystupek a odpojte kabel displeje od zadni strany panelu displeje [3, 4].

g. Vyjméte obrazovku displeje.
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Montaz obrazovky displeje (nedotykového)

@l POZNAMKA: Postup pfi montazi obrazovky displeje plati pouze pro systémy v konfiguraci s nedotykovym displejem.

1. Pripojte kabel displeje na zadni strané panelu displeje.

®

rukou a Stitek musi byt umistény pod systémovou deskou.

PFilepte mylarovou péasku, ktera pripeviiuje kabel displeje k zadni stran€ panelu displeje.
Prichytte lepici pasku konektoru displeje k panelu displeje.
Preklopte panel displeje a zasurite jej do systému.
ZaSroubujte do panelu dva Srouby (M2,0 x 2,0).
Nainstalujte celni kryt.
Nainstalujte kryt pantu.
Nainstalujte sestavu displeje.
Nainstalujte kartu sité WLAN.
. Vlozte kartu sité WWAN.
11. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.

© PN TN NN
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12. Nasad'te spodni kryt.
13. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Modul mikrofonu kamery

Demontaz modulu mikrofonu kamery

Postup demontaze modulu mikrofonu kamery plati pouze pro konfigurace s nedotykovym displejem.
Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Demontujte sestavu displeje.

Demontujte celnf kryt.

Demontujte pant displeje.

© O NODO NN S

Demontaz modulu mikrofonu kamery:
a. Zvednutim plastového drzaku odpojte FPC od modulu mikrofonu kamery [1].

b. Pomoci plastové jehly odpacte modul kamery od horni strany oddilu na zadnim krytu displeje [2].

c. Vyjméte modul kamery.

Demontaz a instalace soucasti

POZNAMKA: V pripadé poditade Latitude 7490 musi byt kabel dcefing desky LED vedeny pod pojistnou zapadkou na opérce
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10. DemontéZ modulu mikrofonu kamery:
a. Odlepte dva kousky vodivé pasky pokryvajici modul mikrofonu kamery [1].
@ POZNAMKA: Vodiva paska je samostatna soudast mimo modul kamery a je t¥eba ji odstranit a pfi op&tovné instalaci modulu

mikrofonu kamery pFipevnit zpét na misto.

b. Zvednéte modul mikrofonu kamery [2].
¢. Odpojte FPC kamery od modulu kamery [3].
d. Nadzvednéte modul mikrofonu kamery [4] a odeberte jej.
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Montaz kamery

Postup instalace plati pouze pro systémy dodavané v konfiguraci s nedotykovym displejem.

1. Vlozte modul kamery do slotu na sestave displeje.

2. Pripojte kabel kamery.

3. Nainstalujte celni kryt displeje.

4. Nainstalujte sestavu displeje.

5. Nainstalujte panty displeje.

6. Nainstalujte panel obrazovky displeje.

7. Nainstalujte kartu sité WLAN.

8. Vlozte kartu sité WWAN.

9. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
10. Nasad'te spodni kryt.

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

@l POZNAMKA: Pii vym&né moulu kamery je tfeba odstranit dva kousky vodivé pasky a ty pak vratit zpét na misto.

Krytky zavésu displeje

Demontaz krytu pantu displeje

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
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Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zékladni desce.
Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Demontujte sestavu displeje.

N o oo bh N

Posurite kryt pantu zleva doprava a uvolnéte a vyjméte kryt pantu displeje z panelu displeje.

Montaz krytu pantu displeje

1. PoloZte kryt pantu displeje do slotu a zasurite jej, aby zapadl na sestavu displeje.
@ POZNAMKA: Kabel displeje, kabel dotykového senzoru (modely dodavané se sestavou dotykového displeje) a kabel antény ASA
(modely dodavané s ¢elnim krytem Infinity) musi byt Fadné ulozené ve vodicich drazkach okolo levého pantu displeje. Potom
pomoci kousku pasky nalepené na kabelu displeje upevnéte tento kabel k zadnimu krytu displeje.

Nainstalujte sestavu displeje.

Nainstalujte kartu sité WLAN.

VloZzte kartu sité WWAN.

Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.
Nasad'te spodni kryt.

N o o b N

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Zakladni deska

Demontaz zakladni desky

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.

@l POZNAMKA: Dodava-li se vas poditad s kartou WWAN, je nutné vyjmout prazdny drzak karty SIM.

2. Vyjméte kartu SIM.
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Vyjméte drzak pomocné karty SIM.

Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.
Vyjméte pamétovy modul.

Vyjméte disk SSD PCle.

Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

10. Vyjméte sestavu chladice.

©® NN o

Srouby Ize identifikovat s pomoci seznamu Sroubd.
1. Postup vyjmuti drzaku pamétového modulu:

a. Odsroubujte dva Srouby (M2,0 x 3,0), kterymi je drzak pamétového modulu pFipevnén k zakladni desce [1].
b. Vyjméte drzak pamétového modulu ze zéakladni desky [2].

12. Odpojeni kabelu eDP: sestava displeje
13. Postup odpojeni kabell:

@ POZNAMKA: K odpojen kabelt reproduktoru, desky LED, knoflikové baterie a napajeciho konektoru pouZijte plastovy nastroj,
s jehoz pomoci uvolnéte kabely z konektor(l. Netahejte za kabel, mohlo by dojit k jeho poSkozen.

kabel reproduktoru [1]

kabel panelu LED [2]

kabel knoflikové baterie [3]

kabel dotykové podlozky a kabel desky USH [4]
port konektoru napéjeni [9]

a0 oo
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14. Postup demontaze zakladni desky:

40

a.

Demontuijte drzak portu USB typu C.

Obrazek neznazorriuje demontaz drzaku portu USB typu C.

VysSroubuijte tfi Srouby M2,0 x 5,0, kterymi je pfipevnéna zakladni deska [1].
Zvednéte zakladni desku z pocitace [2].
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16. Preklopte zékladni desku, odstrarite pasky, jimiz je drzak prichycen, a demontuijte port USB typu C ze zakladni desky.
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wasoz
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.

POZNAMKA: Pfi demontazi nebo zp&tné montazi drzaku USB typu C na zakladni desku musf technik poloZit zakladni desku na
podlozku ESD, aby nedoslo k poskozeni desky.

Montaz zakladni desky

1. Zarovnejte zakladni desku s otvory pro Srouby na systému.
2. ZaSroubuijte Srouby M2,0 x 3,0, které pripeviuji zakladni desku k systému.

3. Pripojte reproduktor, desku LED, knoflikovou baterii, dotykovou podlozku, kabely USH, napéjeci konektor a kabely ke konektorlim na
zakladni desce.

4. Pripojte kabel eDP ke konektoru na zékladni desce.

B. Na kabel eDP polozte kovovy drzék a zajistéte ho pomoci Sroubl M2,0 x 3,0.

6. Umistéte kovovy drzak na konektory pamétového modulu a dotazenim Sroubl M2,0 x 3,0 jej upevnéte k systému.
POZNAMKA: Nahradni z&kladni desky nezahrnuji prihradku karty SIM (je-li k dispozici), drzak portu USB Type-C ani drzék paméti
DDR ESD a je tfeba je objednat.

7. VloZte chladic.

8. Nainstalujte kartu sité WLAN.

9. VloZte kartu sité WWAN.

10. Nainstalujte kartu SSD PCle.

11. Namontujte pamé&tovy modul.

12. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zakladni desce.

13. Nasad'te spodni kryt.

14. Namontujte drzak pomocné karty SIM.

15. VioZte kartu SIM.

16. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Klavesnice

Vyjmuti sestavy klavesnice

@l POZNAMKA: Klavesnice a prihradka klavesnice se spolecné nazyvaif sestava klavesnice.
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Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Sejméte spodni kryt.

Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

Vyjméte pamétovy modul.

Vyjméte disk SSD PCle.

Vyjméte kartu WLAN.

Vyjméte kartu WWAN.

Vyjméte sestavu chladice.

© O NOO AN NN 2

Demontujte zakladni desku.
10. Odpojte kabely od opérky pro dlari:

a. kabel kldvesnice [1]
b. Kabel podsviceni kldvesnice [2], kabel panelu USH (volitelny)
c. Kabely dotykové podloZzky a desky USH [3, 4]

11. Demontaz sestavy klavesnice

@l POZNAMKA: Srouby Ize identifikovat s pomoci seznamu Sroub(

a. VySroubujte 18 Sroubl (M2,0 x 2,5), kterymi je pripevnéna klavesnice [1].
b. Vyzvednéte sestavu klavesnice ze Sasi [2].
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Demontaz klavesnice z prihradky

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Vyjméte sestavu klavesnice.
3. COdstrarite pét Sroubl M2,0 x 2,0, jimiz je klavesnice pfipevnéna k sestaveé klavesnice.

4. Vyzdvihnéte klavesnici z prihradky klavesnice.

Montaz klavesnice do prihradky

1. Zarovnejte kldvesnici s otvory pro Srouby na pfihradce klavesnice.
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2. Utahnéte pét Sroubl (M2,0 x 2,0), jimiZ je klavesnice pripevnéna k prihradce.

3. Namontujte sestavu klavesnice.

Instalace sestavy klavesnice

@l POZNAMKA: Klavesnice a prihradka klavesnice se spolené nazyvaijf sestava klavesnice.

®

k nahradni klavesnici.

1. Vyrovnejte sestavu kladvesnice s otvory pro Srouby na pocitaci.
2. ZaSroubujte Srouby M2,0 x 2,5, jimiz je klavesnice pfipevnéna k Sasi.

3. Pripojte kabel klavesnice, kabel desky USH (volitelny), kabel podsviceni klavesnice a kabel dotykové podlozky do konektor( na desce

tlaCitek dotykové podlozky.
4. Nainstalujte zakladni desku.
B. Vlozte chladic.
6. Nainstalujte kartu sité WLAN.
7. Vlozte kartu site WWAN.
8. Nainstalujte kartu SSD PCle.
9. Namontujte pamé&tovy modul.
10. Pripojte kabel baterie ke konektoru na zékladni desce.
1. Nasad'te spodni kryt.
12. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Opérka rukou

Instalace opérky rukou

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. spodni kryt
baterie
pamétovy modul
PCle SSD
Karta WLAN
karta WWAN
sestava chladice

@0 a0oT

POZNAMKA: Klavesnice ma na strané mrizky nékolik chytnych bodt, na které je nutné pevné zatlacit, aby se mrizka pfichytila
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h. zakladni deska

i. port konektoru napajeni
j. knoflikova baterie

k. reproduktor

Soucést, kterd vam zbyla, je opérka pro dlan.
3. Namontujte opérku rukou.
4. Namontujte nasledujici soucasti:
reproduktor
knoflikovéa baterie
port konektoru napajeni
zakladni deska
chladic¢
Karta WLAN
karta WWAN
Karta PCle SSD
pamétovy modul
j. baterie
k. spodni kryt

ST@ o0 oo

5. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

46 Demontaz a instalace soucasti



Technologie a soucasti

Tato kapitola popisuje technologii a soucasti dostupné v systému.

Témata:

« DDR4

e HDMI14

. Vlastnosti rozhrani USB
. USB typu C

e Port Thunderbolt pres USB typu C

DDRA4

Pamét DDR4 (dvojita rychlost prenosu dat, Gtvrta generace) je rychlejsi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umozriuje
vyuZit kapacitu aZz 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Zamek synchronni
dynamické paméti s nahodnym pristupem DDRA je jinde nez SDRAM nebo DDR, aby se uzivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ paméti.

Pamét DDR4 potrebuje 0 20 % niz8i napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, ktera k provozu vyzaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Gsporny rezim Deep power-down, ktery umoZzriuje hostujicimu zafizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od reZzimu Deep power-down se ocekava, ze snizi spotiebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 az
50 %.

Podrobnosti paméti DDR4

Mezi pamétovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou nésledujici drobné rozdily.
Jinde umistény zamek

Zamek je na modulu DDR4 umistén jinde nez na modulu DDR3. Oba zamky jsou na okraji, kterym se modul vklada do slotu, poloha na
modulu DDR4 je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obrazek 1. Rozdilny zamek

Vétsi tloustka

Tloustka modulti DDRA4 je trochu vétsi neZ v pripadé moduld DDR3, aby bylo mozno vyuzit vice signalovych vrstev.
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DDR4

Obrazek 2. Rozdilna tloustka

Zakriveny okraj

Moduly DDR4 maiji zakfiveny okraj, ktery usnadriuje vkladani a zmirmuje zatéz na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 3. Zakriveny okraj

Chyby paméti

Chyby paméti na systému zobrazuiji novy kod selhani ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selZze veskera pamét, displej LCD se
nezapne. Problémy selhani paméti miZete odstranit, zkusite-li funkéni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni
Gasti systému nebo pod kladvesnici (napfiklad v nékterych pfenosnych systémech).

@| POZNAMKA: Pam&t DDRA4 je soutésti desky a nejde o vymanny modul DIMM, jak je uvedeno a napsano.

HDMI 1.4

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 1.4 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporované, nekomprimované, zcela digitalni audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad prehravacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napfiklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a prehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni poCtu kabelll a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanalové digitalni audio na jednom kabelu.

@l POZNAMKA: HDMI 1.4 poskytuje podporu 5.1kanalového zvuku.

Funkce HDMI 1.4

e Ethernetovy kanal HDMI - do propojeni HDMI pridavéa vysokorychlostni sitové pripojeni, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat sva zafizeni vybavena technologif IP bez nutnosti pouzivat zvIastni ethernetovy kabel.

e Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI m(iZe posilat zvukové data opacnym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstranéni nutnosti pouzivat zvlastni zvukovy kabel.

3D - definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich formatd 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu — signalizovani typl obsahu v redlném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zafizenim, diky kterému m(ze televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

e Dalsi barevné prostory — pridava podporu dalSich barevnych modelll pouZivanych v digitalnich fotografiich a pocitatové grafice.

Podpora 4K — umoZzriuje rozliseni daleko za 1080p, a podporuje tak displeje dalSi generace, které se vyrovnaji systémim Digital
Cinema, pouzivanym v mnoha béznych kinech.
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e Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalsi pfenosnéa zafizeni podporuje rozliseni videa az 1080p.

e Systém pro pripojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.

Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI pFenasi nekomprimovany digitaini zvuk a video s nejvySsi a nejCistsi kvalitou obrazu.

Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funk&nost digitalniho rozhrani a zarover podporuje formaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekanalovy prostorovy zvuk.

HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak néklady, slozitost a zmét kabeld momentaing
pouzivanych v A/V systémech.

e HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napf. prehravacem DVD) a digitalnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.

Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériova sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitaci
a perifernimi zafizenimi, jako jsou mysi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Tabulka 2. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/ USB 3.11. 5Gb/s SuperSpeed 2010
generace

USB 3.12. generace 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 4.0 / USB 4.11. generace (SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich pocitacl de facto standardnim rozhranim, prodalo se priblizné 6 miliard zarizeni

s timto rozhranim. Diky stéle rychlejSimu vypocetnimu hardwaru a stéle rostoucim néarokdm na $itku pasma vSak bylo zapotrebi vytvorit
rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je kone¢né diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchldci odpovédi na
néroky spotrebitell. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.11. generace jsou tyto:

vyS§i pfenosové rychlosti (az 5 Gb/s)

zvySeny maximalni vykon sbérnice a zvySeny prlichod proudu kvili zafizenim hladovéjsim po energii
nové funkce Fizeni spotreby

pIné oboustranné datové prenosy a podpora novych typl prenos(

zpétna kompatibilita s rozhranim USB 2.0

nové konektory a kabel

Zde uvedend témata se dotykaji nejcastéjSich dotaz( ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.

SUPERSPEED
S USE>
e

Rychlost

V soucasné dobe specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z divodu udrzeni zpétné kompatibility zachovéva také
pomalejsi rezimy USB Hi-Speed a Full-Speed, b&Zné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vyssiho vykonu diky témto technickym zménam:
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e Dalsi fyzickéa sbérnice, které je pridana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).
Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno ¢tyrmi draty (napéjeni, uzemnéni a pér diferenciélnich datovych kabel(). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyfi dalsi: dva péry diferenciélnich signalnich kabell (prijlem a vysilani), takze je v konektorech a kabelazi
dohromady celkem osm spojeni.

e Rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto poloviéné duplexniho usporadani rozhrani
USB 2.0. Teoreticka Sitka pasma tim nardsta desetindsobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Néaroky na datové prenosy dnes stéle rostou kvili videoobsahu ve vysokém rozliSeni, terabajtovym pamétovym zarizenim, digitalnim
kameradm s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak ¢asto neni dostatecna. Navic z&dné pfipojeni rozhranim USB 2.0 se
nepriblizuje teoretické maximalni propustnosti 480 Mb/s, skute¢na realnd maximalni rychlost datovych prenosl tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost prenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedosahne 4,8 Gb/s. Realna maximalni
rychlost je 400 MB/s v&etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetinasobna.

Vyuziti

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace umozfiuje vyuzivat vyssi rychlosti a poskytuje zafizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dfive vyuzitelné jen stéZi (z pohledu maximalniho rozliseni, latence i komprese
videa), dnes si snadno predstavime, ze diky 5—10nasobné Sifce pasma Ize vyuzit FesSeni videa pres USB s mnohem vy3Sim rozlienim.
Rozhrani Single-link DVI vyZaduje propustnost témér 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezuijici, je rychlost 5 Gb/s vice nez
slibn&. Diky slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktt, které drive rozhrani USB nevyuzivaly. To se tyka
napriklad externich UloZnych systémt s polem RAID.

Déle je uveden seznam nékterych dostupnych produktl s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.11. generace:

Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Jednotky flash a ctecky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.11. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Optické medialni jednotky

Multimediélni zafizeni

Prace v siti

Adaptéry a rozboCovace USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Kompatibilita

Dobrou zpravou je, ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani
USB 2.0. V prvni fadg, prestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace specifikuje nova fyzicka pripojeni a tedy i novy kabel, ktery
vyuzivé vyssi rychlosti nového protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném
misté jako drive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace obsahuje p&t novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat.
Tato propojeni jsou vSak spojena pouze po pripojeni k fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

50 Technologie a soucasti



USB typu C

USB typu C je novy, maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje riéizné nové vynikajici standardy USB jako USB 3.1 a napajeni pres
USB (USB PD).

Stridavy rezim

USB typu C je novy, velmi maly standard konektoru. Ma asi tfetinovou velikost oproti star§f zasuvce USB typu A. Jde o jeden konektorovy
standard, ktery by mélo byt schopno pouZzivat kazdé zafizeni. Porty USB typu C podporuiji réizné protokoly pomoci ,stfidavych rezim@®,
coz umozfuje zapajit do tohoto jediného portu USB adaptéry s vystupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinymi typy pfipojent.

Napajeni pres USB

Parametry napajeni USB PD jsou rovnéz Uzce spjaty s USB typu C. V sou¢asnosti Casto pouZivaji chytré telefony, tablety a dalsi mobilni
zafizeni k nabijeni pfipojku USB. Pripojeni USB 2.0 poskytuje vykon 2,5 W — tim nabijete telefon, ale to je vSe. Napfiklad notebook mlize mit
prikon az 60 W. Parametry USB Power Delivery navysuji vykon az na 100 W. Jde o obousmeérny prenos, takze zafizeni mlZe energii zasilat
nebo prijimat. A tato energie se mlZe prenéset v situaci, kdy zafizeni zaroven pres spojeni prenasi data.

To mdze znamenat konec pro v8echny specialni nabijeci kabely k notebooklm a vSe se bude nabijet prostrednictvim standardniho spojeni
pres USB. Notebook Ize nabijet z jedné z pfenosnych nabijecich sad baterii, které se jiz dnes pouzivaji k nabijeni chytrych telefon( ¢i
dalSich prenosnych zafizeni. Mzete notebook zapojit do externiho displeje pripojeného k napéjeni a tento externi displej bude nabijet
notebook v dobé, kdy budete externi displej pouzivat — vSe skrze jedno malé spojeni USB typu C. Aby to bylo mozné, musi zafizeni a kabel
podporovat technologii USB Power Delivery. Samotné pFipojeni USB typu C nezbytné tuto technologii podporovat nemusi.

USB typu C a USB 3.1

USB 3.1je novy standard USB. Teoreticka Sitka pasma pripojeni USB 3 je 5 Gb/s, pro USB 3.1 2. generace je rovna 10 Gb/s. To je
dvojnasobné §itka, stejné rychlé jako prvni generace konektoru Thunderbolt. USB typu C neni totéz jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar
konektoru a mlize obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1 Android pouzivé konektor USB typu C, ale je v ném vse ve
formatu USB 2.0 — dokonce to neni ani USB 3.0. Tyto technologie v8ak spolu Gzce souviseji.

Port Thunderbolt pres USB typu C

Thunderbolt je hardwarové rozhrani, které kombinuje data, video, zvuk a napéjeni do jednoho spojeni. Thunderbolt kombinuje technologie
PCI Express (PCle) a DisplayPort (DP) do jednoho sériového signalu a dale poskytuje stejnosmeérné napajeni, to ve v jediném kabelu.
Rozhrani Thunderbolt 1a Thunderbolt 2 pouzivaji stejny konektor [1] jako miniDP (DisplayPort) pro pfipojeni k perifériim, zatimco rozhrani
Thunderbolt 3 pouziva konektor USB typu C [2].

Obrazek 4. Rozhrani Thunderbolt 1 a Thunderbolt 3

1. Rozhrani Thunderbolt 1a Thunderbolt 2 (pomoci konektoru miniDP)
2. Rozhrani Thunderbolt 3 (pomoci konektoru USB typu C)
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Port Thunderbolt 3 pres USB typu C

Thunderbolt 3 prinasi technologii Thunderbolt do konektoru USB typu C pfi rychlostech az 40 Gb/s a vytvari jeden kompaktni port, ktery
zvladne vSe — nejrychlejsi a nejuniverzalngjsi propojeni do libovolného doku resp. zobrazovaciho nebo datového zafizeni, jako je externi
pevny disk. Thunderbolt 3 pouziva konektor/port USB typu C k propojeni s podporovanymi perifériemi.

1. Thunderbolt 3 pouziva konektor a kabely USB typu C — kompaktni a smérové neutralni.
2. Thunderbolt 3 podporuije rychlost az 40 Gb/s.

3. DisplayPort 1.2 — kompatibilni s existujicimi monitory, zafizenimi a kabely DisplayPort

4. Privod energie pres USB — az 130 W na podporovanych pocitacich

KliCové vlastnosti pripojeni Thunderbolt 4 pres USB typu C

Thunderbolt, USB, DisplayPort a napajeni v USB typu C pomoci jediného kabelu (vlastnosti se u rdznych produkt{ lisi)
Konektor a kabely USB typu C, jeZ jsou kompaktni a smérove neutraini

Podporuje sité Thunderbolt (*odli$né pro rlizné produkty).

Podporuje displeje az s rozlisenim az 4K.

. AZ40 Gb/s

[P NS RIES

@ POZNAMKA: PFenosova rychlost dat se miize u rliznych zafizeni lisit.
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Témata:

e Technické udaje
. Klavesové zkratky

Technické udaje

Specifikace systému

@ POZNAMKA: Nabidka se li&f podle regionu. Nasleduijici technické Gidaje predstavuiji pouze zakonem vyZadované minimum dodavané
s pocitatem. Chcete-li si precist dalsi informace o konfiguraci pocitaCe, otevrete v systému Windows Napovédu a podporu a zvolte

moznost zobrazit informace o poditaci.

Tabulka 3. Technické udaje
Typ

Funkce

Rada procesorti

Intel Core i5-8250U (&tyfjadrovy, 3,4 GHz, 6 MB cache, 15 W)
Intel Core i5-8350U (&tyrjadrovy, 3,6 GHz, 6 MB cache, 15 W) vPro
Intel Core i7-8650U (Ctyrjadrovy, 3,9 GHz, 8 MB cache, 15 W) vPro
Intel Core i3-7130U (dvoujadrovy, 2,7 GHz, 3 MB cache, 15 W)
Intel Core i5-7300U (dvoujadrovy, 3,5 GHz, 3 MB cache, 15 W) vPro

Systém

Cipové sada: Intel Kaby Lake — U/R — integrovana v procesoru
Sitka sbérnice DRAM: 64 bitl

Pamét flash EPROM: SPI 128 Mb

Sbérnice PCle: 100 MHz

Frekvence externi sbérnice: DMI 3,0-8 GT/s

Operacni systém

Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro (64bitovy)
Ubuntu 16.04 LTS

Pamét

DDRA4 2400 SDRAM s procesorem Intel 7. generace pracuje na frekvenci
2133 MHz.

DDRA4 2400 SDRAM s procesorem Intel 8. generace pracuje na frekvenci
2 400 MHz.

2 sloty DIMM podporuijici az 32 GB paméti

Grafika

Grafika Intel HD 620 (procesory Core 7. generace)
Graficka karta Intel UHD 620 (Intel Core 8. generace)

Zvuk

Typy: Ctyrkanalovy zvuk High-definition

Radi¢: Realtek ALC3246

Prevod stereofonniho signalu: 24bitovy analogovy na digitalni a digitaini na
analogovy

Interni rozhrani: zvuk High-definition

Externi rozhrani: kombinovany konektor pro pfipojeni mikrofonu, stereo
sluchatek a nahlavni soupravy

Reproduktory: dva
Interni zesilovac pro reproduktory: 2 W (RMS) na kanal
Ovladani hlasitosti: klavesové zkratky
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Tabulka 3. Technické adaje (pokracovani)

Displej e 14,0" antireflexni displej s rozlienim HD (1 366 x 768), kamera HD /
mikrofon, moznost pripojeni WLAN, zadni kryt z hor¢ikové slitiny,
nedotykovy

e 14,0" antireflexni displej s rozlisenim HD (1 366 x 768), kamera
HD / mikrofon, pripojeni WLAN/WWAN, zadni kryt z horcikové slitiny,
nedotykovy

e 140" antireflexni displej s rozliSenim FHD (1920 x 1 080), kamera
HD / mikrofon, moZnost pripojeni WLAN, zadni kryt z hor¢ikové slitiny,
nedotykovy

e 14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), kamera HD /
mikrofon, WWAN/WLAN, zadni kryt z hor&ikové slitiny, nedotykovy

e 140" antireflexni displej s rozlienim FHD (1920 x 1 080), pouze mikrofon,
moznost pripojeni WLAN, zadni kryt z hof¢ikoveé slitiny, nedotykovy

e 14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), panel
s mimoradné nizkym odbérem (SLP), kamera HD / mikrofon, WLAN s ASA,
zadni kryt z horCikové slitiny s Uzkym okrajem, nedotykovy

e 14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), panel
s mimoradné nizkym odbérem (SLP), infraCervena kamera / mikrofon,
WLAN s ASA, zadni kryt z horcikové slitiny s izkym okrajem, nedotykovy

e 14,0" antireflexni displej s rozliSenim FHD (1920 x 1 080), kamera
HD / mikrofon, WLAN/WWAN, zadni kryt z horcikové slitiny, dotykovy,
s technologii On-cell

e 14,0" antireflexni displej s rozlisenim FHD (1920 x 1 080), kamera HD /
mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z uhlikovych vldken s Gzkym okrajem,
dotykovy, s technologii On-cell

e 14,0" antireflexni displej s rozlienim FHD (1920 x 1 080), infraGervena
kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z uhlikovych vidken s Uzkym
okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Varianty Ulozist Primarni Gloziste:

128GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
256 GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
512 GB disk SSD M.2 2280 SATA 2280
512GB disk SSD M.2 2280 SATA SED 2280
128GB disk SSD M.2 2280 PCle

256GB disk SSD M.2 2280 PCle

512GB disk SSD M.2 2280 PCle

1TB disk SSD M.2 2280 PCle

256GB disk SSD M.2 2280 PCle SED
512GB disk SSD M.2 2280 PCle SED

Zabezpecteni Modul TPM 2.0 s certifikaci FIPS 140-2 a TCG (Unor 2018)

Volitelna ovéfovaci hardwarova sada 1: dotykova &tecka Sipovych karet FIPS
201 s pokrogilym ovérovanim Control Vault 2.0 s certifikaci FIPS 140-2
3. Urovné

Volitelnd ovérovaci hardwarova sada 2: dotykova ¢tecka otiskU prstd, kontaktni
CteCka Cipovych karet FIPS 201, EteCka bezkontaktnich Cipovych karet,
technologie NFC, pokrocilé ovérovani Control Vault 2.0 s certifikaci FIPS 140-2
3. Urovné

Dokovaci moznosti e Dok Dell Business WD15 (volitelny)
e Dok Dell Business Thunderbolt — TB16 (volitelné pouze pro systémy
vybavené rozhranim Thunderbolt 3)

Multimédia Integrované reproduktory vysoké kvality
Kombinovany konektor typu jack pro ndhlavni soupravu a mikrofon
Mikrofony s redukci Sumu

Volitelnd webova kamera HD, infratervena kamera nebo Zadna kamera
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Tabulka 3. Technické adaje (pokracovani)

Varianty optickych jednotek

Pouze externi volitelné prislusenstvi

Moznosti baterie

e 42Wh prizmaticka baterie s podporou funkce ExpressCharge
e 60Wh polymerové baterie s podporou funkce ExpressCharge
e 60Wh baterie s dlouhym Zivotnim cyklem (polymerova)

42Wh (3¢lankova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 185,00 g (0,411b)
Kapacita baterie: 3,68 mAh
60 Wh (4c¢lankova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 270,00 g (0,61b)
Kapacita baterie: 7,89 mAh

B60Wh baterie s dlouhym Zivotnim cyklem (polymerova):

Délka: 95,9 mm (3,78")
Sitka: 5,70 mm (0,22")
Vyska: 18,50 mm (0,71")
Hmotnost: 270,00 g (0,6lb)
Kapacita baterie: 7,89 mAh

Maximalni béhovéa konfigurace

e Pevna hardwarova konfigurace 7490, jez uzivateli umozniuje ziskat vyrazné
delSi provozni dobu.

e Obsahuje novy panel Super-Low-Power (SLP), jenz pfinasi nejvétsi isporu
energie. Odbé&r podsviceni je vyrazné niz&i nez u standardniho panelu FHD.

(D|POZNAMKA:

AZ 20 hodin provozu na baterie (pfiblizne 18% zlepSeni oproti standardnimu
panelu FHD) v této konfiguraci s pouzitim panelu FHD SLP a 60Wh baterie

Napajeci adaptér

Typ: E5 65 W nebo E5 90 W

Vstupni napéti: 100 az 240 V stf.

Vstupni proud (maximalni): 1,7 A

Vstupni frekvence: 50 Hz az 60 Hz

Vystupni proud: 3,34 A a 4,62 A

Jmenovité vystupni napéti: 19,5 V ss.

Hmotnost: 230 g (65 W) a 320 g (90 W)

Rozméry: 22 x 66 x 106 mm (65 W) a 22 x 66 x 130 (30 W)
Rozsah provoznich teplot: 0 °C az 40 °C (32 ©F az 104 °F)
Rozsah neprovoznich teplot: =40 ©C az 70 ©C (-40 °F az 158 °F)

Komunikace

Sitovy adaptér: Intel i219LM Gigabit Ethernet Controller,10/100/1000 Mb/s
ethernet (RJ-45)

Bezdratova karta a modem:

e Bezdratovy adaptér Qualcomm QCAB1x4A 802.11ac, dvoupasmovy (2x2) +
Bluetooth 4.1

e Dvoupasmové bezdratova karta Intel Wireless-AC 8265 Wi-Fi (bez BT)
(2x2)

e Bezdratova karta Intel Wireless-AC 8265 Wi-Fi + Bluetooth 4.2,
dvoupasmova (2 x 2)

e Bezdratova karta Intel Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + Bluetooth 4.2,
tfipdsmova
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Tabulka 3. Technické adaje (pokracovani)

Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5811e)
e Qualcomm Snapdragon™ X7 HSPA+ (DW5811e)
e Qualcomm Snapdragon™ X7 LTE-A (DW5816e)
Porty, sloty a Sasi e HDMI14 (M)
e Univerzalni konektor
e Ctetka multimedialnich karet (SD 4.0)
e USIM (externi)
e 3x port USB 3.11. generace (jeden s technologii PowerShare)
e DisplayPort pres USB typu C (volitelné Thunderbolt 3) (1)
e RJ45
e \/olitelna Cipova karta
e slot pro bezpecnostni zamek Noble Wedge
e \/stup stejnosmerného napajeni
Kamera e Typ: pevné zaostieni HD
e Typ snimace: snimaci technologie CMOS
e Snimkovaci frekvence: az 30 snimk{ za sekundu
e Rozliseni videa: 1280 x 720 pixel (0,92 Mpx)
Dotykova podlozka Aktivni oblast
e OsaX-995mm
e OsaY-530mm
e Rozlieni polohy X/Y — X: 1048 cpi; Y: 984 cpi
e \/icedotykové ovladani — konfigurovatelna gesta jednim Ci vice prsty
Interni kldvesnice e 141" s jednim ukazovacim zafizenim, nepodsvicena
e 141" se dvéma ukazovacimi zafizenimi, podsvicena
Specifikace rozmérd e \/ySka zepredu dozadu (nedotykové): 7,47 az 17,9 (0,69" az 0,70")
e Sitka: 331,0 mm (13,03")
e Hioubka: 220,9 mm (8,70")
e Hmotnost od: 1,4 kg (3,11 b)
Specifikace prostredi Teplotni rozmezi
e Provoz: 0 °C a7z 35 °C (32 °F az 95 °F)
e Skladovaci: —40 ©C az 65 °C (-40 °F az 149 °F)
Relativni vihkost — maximalni hodnoty
e Provozni: 10 az 90 % (bez kondenzace)
e Skladovaci: 5 % az 95% (bez kondenzace)
Nadmorska vySka — maximalni hodnoty
e Provozni nadmorské vyska: 0 az 3 048 m (0 az 10 000 stop)
e Neprovozni: 5 az 95 % (nekondenzuijici)
e Uroven znedidténi vzduchu: G2 nebo niZ&i dle normy ISA $71.04-1985

Podrobné parametry displeje

Tabulka 4. 14,0" (16 : 9) AG HD (1366 x 768), WLED 200 nita (typ) eDP 1.2, kamera HD / mikrofon, moZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy

Funkce Specifikace

Typ Antireflexni, vysoké rozliseni
Osvétleni (typické) 200 nitl

Rozméry (aktivni plocha) e Vyska: 173,95 mm (maximalni)
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Tabulka 4. 14,0" (16 : 9) AG HD (1366 x 768), WLED 200 nita (typ) eDP 1.2, kamera HD / mikrofon, moZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy (pokracovani)

e Sitka: 309,4 mm (maximaini)
o Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliseni 1366 x 768
Pocet megapixelll 1,05

Pixely na palec (PPI) 12
Kontrastni pomér (min.) 300 :1

Doba odezvy (max.)

Odezva rise/fall 25 ms

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/— 40 stupnd

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+10/-30 stuprid

Roztec¢ pixell

0,2265 mm

Spotreba energie (maximalni)

28 W

Tabulka 5. 14,0" (16 : 9) AG HD (1366 x 768), WLED 200 nitt (typ) eDP 1.2, kamera HHD / mikrofon, WLAN/

WWAN, zadni kryt z hoircikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, vysoké rozliseni

Osvétleni (typicke)

200 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

e \/ySka: 173,95 mm (maximalni)
o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Unhlopticka: 14,0"

Nativni rozliseni 1366 x 768
Pocet megapixelll 1,05

Pixely na palec (PPI) 12
Kontrastni pomér (min.) 300:1

Doba odezvy (max.)

Odezva rise/fall 25 ms

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+/—40 stupnid

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+10/-30 stupiti

Rozte¢ pixell

0,2265 mm

SpotFeba energie (maximalni)

28 W

Tabulka 6. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, mozZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliSeni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

e V/yska: 173,95 mm (maximalni)
o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliseni

1920 x 1080
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Tabulka 6. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, moZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy (pokracovani)

Pocet megapixelll 2,07
Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimaini)

+ 80 stupridi

Roztec¢ pixell

0,161 x 0,167 mm

SpotFeba energie (maximalni)

3.8W

Tabulka 7. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WWAN/

WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

e V/yska: 173,95 mm (maximaini) bez kovovych vystupkd v mm
o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Uhlopticka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Gerné do bilé

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnl

Rozte¢ pixell

0,161 x 0,761 mm

Spotreba energie (maximalni)

3.8 W

Tabulka 8. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, pouze mikrofon, moZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliSeni Full HD

Osvétleni (typickeé)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

e V/yska: 173,95 mm (maximalni)
o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliSeni 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1
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Tabulka 8. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, pouze mikrofon, moZnost

pripojeni WLAN, zadni kryt z horcikové slitiny, nedotykovy (pokracovani)

Doba odezvy (max.)

35 ms z ¢erné do bilé

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimaini)

+ 80 stupnid

Svisly pozorovaci Uhel (minimalini)

+ 80 stupnid

Rozte¢ pixell

0,161 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalni)

3.8W

Tabulka 9. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nita, eDP 1.3 s PSR, IPS, panel s mimoradné

nizkym odbérem (SLP), kamera HD / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z horcikové slitiny s Gzkym okrajem,

nedotykovy
Funkce Specifikace
Typ Antireflexni, rozligeni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nitl

Rozméry (aktivni plocha)

e Vyska: 173,95 mm (maximalni) bez kovovych vystupk
o Sitka: 309,4 mm (maximaini)
o Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stuprit

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnid

Roztec¢ pixell

0,161 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalni)

1,99 W

Tabulka 10. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, panel s mimoradné nizkym

odbérem (SLP), infraCervena kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z hoicikové slitiny s Gzkym okrajem,

nedotykovy
Funkce Specifikace
Typ Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nitl

Rozméry (aktivni plocha)

e Vyska: 173,95 mm (maximalni) bez kovovych vystupk
e Sitka: 309,4 mm (maximaini)
o Uhlopritka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 1000 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Cerné do bilé
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Tabulka 10. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, panel s mimoradné nizkym
odbérem (SLP), infraCervena kamera / mikrofon, WLAN s ASA, zadni kryt z hoicikové slitiny s Gzkym okrajem,
nedotykovy (pokracovani)

Mira obnoveni 60 Hz
Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni) + 80 stuprid
Svisly pozorovaci Uhel (minimalni) + 80 stuprid
Roztec¢ pixell 0,161 x 0,161 mm
Spotreba energie (maximalni) 1,99 W

Tabulka 11. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitd, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WLAN/

WWAN, zadni kryt z horcikové slitiny, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce Specifikace

Typ Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické) 300 nitl

Rozméry (aktivni plocha) ° Yyéka: 173,95 mm (maximalini)
e Sitka: 309,4 mm (maximalni)
e Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080

Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157

Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.) 35 ms z Cerné do bilé

Mira obnoveni 60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimaini) + 80 stupridi

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni) + 80 stupnil

Rozte¢ pixell 0,161 x 0,161 mm

Spotreba energie (maximalini) 41 W

Tabulka 12. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WLAN
s ASA, zadni kryt z uhlikovych vilaken s Gzkym okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce Specifikace

Typ Antireflexni, rozliseni Full HD
Osvétleni (typické) 300 nitl

Rozméry (aktivni plocha) e Vyska: 173,95 mm (maximalni)

o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Uhlopricka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080

Pocet megapixell 2,07

Pixely na palec (PPI) 157

Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.) 35 ms z Cerné do bilé
Mira obnoveni 60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni) + 80 stupnl
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Tabulka 12. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nitt, eDP 1.3 s PSR, IPS, kamera HD / mikrofon, WLAN

s ASA, zadni kryt z uhlikovych viaken s tzkym okrajem, dotykovy, s technologii On-cell (pokrac¢ovani)

Svisly pozorovaci Uhel (minimalini)

+ 80 stupriti

Rozte¢ pixell

0,161 x 0,167 mm

Spotfeba energie (maximalni)

41W

Tabulka 13. 14,0" (16 : 9) AG FHD (1920 x 1 080), 300 nita, eDP 1.3 s PSR, IPS, infracervena kamera / mikrofon,
WLAN s ASA, zadni kryt z uhlikovych vlaken s izkym okrajem, dotykovy, s technologii On-cell

Funkce

Specifikace

Typ

Antireflexni, rozliseni Full HD

Osvétleni (typické)

300 nitd

Rozméry (aktivni plocha)

e \/yska: 173,95 mm (maximalni)
o Sitka: 309,4 mm (maximalni)
o Uhlopticka: 14,0"

Nativni rozliseni 1920 x 1080
Pocet megapixelll 2,07

Pixely na palec (PPI) 157
Kontrastni pomér (min.) 600 :1

Doba odezvy (max.)

35 ms z Gerné do bilé

Mira obnoveni

60 Hz

Vodorovny pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnl

Svisly pozorovaci Uhel (minimalni)

+ 80 stupnl

Rozte¢ pixell

0,161 x 0,961 mm

Spotreba energie (maximalni) 41W
Klavesové zkratky
Tabulka 14. Klavesové zkratky
Klavesové zkratky funkénich klaves Latitude 7490
Fn + ESC Prepinani klavesy Fn
Fn+ F1 Ztlumeni reproduktoru
Fn+F2 Snizeni hlasitosti
Fn+F3 ZvySeni hlasitosti
Fn+F4 Ztlumeni mikrofonu
Fn+F5 Num Lock
Fn+ F6 Scroll lock
Fn+F8 Prepnuti displeje (Win + P)
Fn+ F9 Hledat
Fn + F10 ZvySeni jasu podsviceni klavesnice
Fn+ FN Snizeni jasu displeje
Fn + F12 Zvyseni jasu displeje
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Tabulka 14. Klavesové zkratky (pokracovani)

Klavesové zkratky funkénich klaves

Latitude 7490

Fn + Prt Scr

Zapnuti a vypnuti sité WLAN

Fn + Insert

Spanek

Fn + levy kurzor

Zacatek radku

Fn + pravy kurzor

Konec radku
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Nastaveni systému

Konfigurace systému umoznuje spravovat hardware notebooku a stanovit moznosti trovné systému BIOS. V nastaveni konfigurace
systému mizete:

Ménit nastaveni NVRAM po pridani nebo odebrani hardwaru

Prohlizet konfiguraci hardwaru pocitace

Povolit nebo zakazat integrovana zafizeni

Ménit mezni limity vykonu a napéjeni

Spravovat zabezpeceni pocitaCe

Témata:

e Spoustécl nabidka

. Navigacni klavesy

. Moznosti nastroje System setup (Nastaveni systému)

¢ Moznosti obrazovky General (Obecné)

*  Moznosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)
. Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

*  Moznosti obrazovky Security (Zabezpecent)

. Moznosti obrazovky Secure Boot

. MozZnosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

. Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

. Moznost obrazovky spravy napajeni

. MoZnosti obrazovky chovani POST

. Moznosti spravy

*  Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)
. Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojeni)

+  MoZnosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

. Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)

. Heslo spravce a systémoveé heslo

e Aktualizace systému BIOS ve Windows

Spoustéci nabidka

B&hem zobrazeni loga Dell™ stisknéte klavesu <F12> a spustte jednordzovou spoustéci nabidku se seznamem spoustécich zafizeni pro
tento systém. Tato nabidka obsahuje také diagnostiku a moznosti nastaveni systému BIOS. Zafizeni uvedend ve spoustéci nabidce zaviseji
na spustitelnych zafizenich v systému. Tato nabidka je uzitecna pro spousténi do konkrétniho zafizeni nebo spusténi diagnostiky systému.
Pouziti spoustéci nabidky neméni pofadi spousténi ulozené v systému BIOS.
Moznosti jsou nasleduijici:
e | egacy Boot (Starsi rezim spousténi):

o Internal HDD (Interni pevny disk)

o Onboard NIC (Sitova karta v pocitaci)
e UEFI Boot (Spousténi UEFI):

o Windows Boot Manager (Spravce spousténi systému Windows)
e (Other Options (DalSi moznosti):

o BIOS Setup (Nastaveni systému BIOS)

o BIOS Flash Update (Aktualizace Flash systému BIOS)

o Diagnostika

o Change Boot Mode Settings (Zménit nastaveni rezimu zavadeni)
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Navigacni klavesy

®| POZNAMKA: V pFipadé vétsiny moznosti nastaveni systému se provedené zmény zaznamenaji, ale pouZiji se aZ po restartu poditade.

Klavesy Navigace

Sipka nahoru PFechod na predchozi pole.

Sipka dol@ Prechod na dalsi pole.

Enter Vybér hodnoty ve vybraném poli (je-li to mozné) nebo prechod na odkaz v poli.
Mezernik Rozbaleni a sbaleni rozeviraci nabidky (je-li to mozné).

Karta PFechod na dalsi specifickou oblast.

®| POZNAMEKA: Pouze u standardniho grafického prohlizede.

Esc Prfechod na predchozi stranku, dokud se nezobrazi hlavni obrazovka. Stisknuti kldvesy Esc na hlavni obrazovce
zobrazi zpravu s pozadavkem o uloZeni veskerych neulozenych zmén a restartuje systém.

Moznosti nastroje System setup (Nastaveni systému)

®| POZNAMKA: V zavislosti na notebooku a nainstalovanych zarizenich nemusi byt nékteré z uvedenych polozek k dispozici.

Moznosti obrazovky General (Obecné)

V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.

Moznost Popis
System V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.
Information e System Information: Slouzi k zobrazeni verze systému BIOS, vyrobniho &isla, inventarniho &isla, Stitku majitele,

data prevzeti do vlastnictvi, data vyroby, kédu expresni sluzby, aktualizace Signed Firmware — ve vychozim
nastaveni povoleno.

e Memory Information: Slouzi k zobrazeni nainstalované paméti, dostupné paméti, taktu paméti, rezimu kanald
paméti, technologie paméti, velikosti paméti DIMM A a velikosti paméti DIMM B.

e Processor Information: Slouzi k zobrazeni typu procesoru, po&tu jader, ID procesoru, aktuélniho taktu,
minimalniho taktu, maximalniho taktu, mezipaméti L2 procesoru, mezipaméti L3 procesoru, moznosti HT
a 64bitové technologie.

e Device Information (Informace o zafizeni): Slouzi k zobrazeni jednotky M.2 SATA, jednotky M.2 PCle SSD-0,
adresy LOM MAC, adresy Passthrough MAC, FadiCe videa, verze systému Video BIOS, videopaméti, typu
panelu, nativniho rozliSeni, fadice zvuku, zafizeni Wi-Fi, zafizeni WiGig, mobilniho zafizeni, zafizeni s Bluetooth.

Battery Zobrazi stav baterie a to, zda je pfipojen napajeci adaptér.
Information
Boot Sequence Umozriuje zménit poradi, ve kterém se poditac snazi nalézt operaéni systém.

Legacy Boot Sequence (Spoustéci sekvence starsi verze)

Disketova jednotka

Internal HDD (Interni pevny disk)

Ulozné zafizeni USB

CD/DVD/CD-RW Drive (Jednotka CD/DVD/CD-RW)
Onboard NIC (Sitové karta v pocitaci)

UEFI Boot option (MoZnost spousténi UEFI)
e Spravce spousténi systému Windows (vychozi)

Boot list options (Moznosti seznamu polozek ke spusténi)
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Moznost Popis

e |egacy (Zpétna kompatibilita)
e UEFI - vybrano ve vychozim nastaveni

Advanced Boot Tato moZnost umozniuje nacist starsf volitelné paméti ROM. Ve vychozim nastaveni je moZznost Enable Legacy

Options Option ROMs (Povolit starsi volitelné paméti ROM) zakazana. Moznost Enable Attempt Legacy Boot
(Povolit pokus o starsi zplisob zavadeéni) je ve vychozim nastaveni zakazana.

UEFI boot path e Always, except internal HDD (Vzdy, krome interniho pevného disku)

security e Always (Vzdy)

e Never (Nikdy)

Date/Time Slouzi ke zméné data a Casu.

Moznosti obrazovky System Configuration
(Konfigurace systému)

Moznost Popis

Integrated NIC Slouzi ke konfiguraci integrované sitové karty. MoZnosti jsou nasledujict:
e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni)
e Enabled UEFI network stack (Povoleno sitové stohovani rozhrani UEFI): Tato moznost je ve vychozim
nastaveni povolena.
e Enabled w/PXE (Povoleno s funkci PXE)

SATA Operation Slouzi ke konfiguraci interniho fadice pevného disku SATA. Moznosti jsou nasleduijici:
e Disabled (Neaktivni)
e AHCI
e RAID On (RAID aktivni): Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Drives SlouZi ke konfiguraci internich diskd SATA. V8echny jednotky jsou ve vychozim nastaveni povoleny. MoZnosti jsou
nasleduijict:
e SATA-2
e M.2 PCl-e SSD-0

SMART Reporting Tato funkce fidi, zda jsou chyby pevného disku tykajici se integrovanych jednotek hlaSeny b&hem spousténi

systému. Tato technologie je souCéasti specifikace technologie SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology). Tato moznost je ve vychozim nastaveni zakazana.

e FEnable SMART Reporting (Povolit hlaseni SMART)
USB Configuration Tot0 je volitelnd moznost.

Toto pole slouzi ke konfiguraci integrovaného fadi¢e USB. Jestlize je pole Boot Support (Podpora spousténi)

povoleno, systém umozni spousténi z libovolného UloZisté USB — pevné disky, pamétova jednotka, disketa.
Pokud je port USB povolen, zafizeni, které k nému pfipojite, je povoleno a k dispozici pro operacni systém.
Pokud je port USB zakazan, operacni systém nerozpozna zadné zafizeni, které k nému pfipojite.

MoZznosti jsou nasleduijici:

e Enable USB Boot Support (Povolit podporu spousténi z USB) — ve vychozim nastaveni povoleno
e Enable External USB Port (Povolit externi port USB) — ve vychozim nastaveni povoleno

®| POZNAMKA: Klavesnice a my$ USB vZdy v nastaveni BIOS funguiji bez ohledu na toto nastaveni.

Konfigurace doku Always Allow Dell Docs (Vzdy povolit doky Dell).Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.
Dell typu C

Konfigurace e Enable Thunderbolt Technology Support (Povolit podporu technologie Thunderbolt) Tato moznost je

adaptéru ve vychozim nastaveni povolena.

Thunderbolt e Enable Thunderbolt Adaptor Boot Support (Povolit podporu spousténi z adaptéru zafizeni
Thunderbolt)
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MozZnost

USB PowerShare

Audio

Keyboard
lllumination

Keyboard
Backlight with AC

Keyboard
Backlight Timeout
on AC

Keyboard
Backlight Timeout
on Battery

Unobtrusive Mode

Miscellaneous
Devices

Popis

e Enable Thunderbolt Adaptor Pre-boot Modules (Povolit moduly adaptéru Thunderbolt pred
spusténim)
Security level (Uroveii zabezpeéeni) — No Security (Zadné zabezpeé&eni)
Security level (Uroveii zabezpeé&eni) — User Authorization (OvéFeni uzivatele). Tato moznost je ve
vychozim nastaveni povolena.
Security level (Urovei zabezpeéeni) - Secure Connect (Zabezpe&ené pripojeni)
Security level (Uroveii zabezpeé&eni) - Display Port Only (pouze port DisplayPort)

Toto pole slouzi ke konfiguraci chovani funkce USB PowerShare. Tato funkce vdm umozriuje nabijet externi
zafizeni pomoci ulozené energie v baterii prostfednictvim portu USB PowerShare. Tato moznost je ve vychozim
nastaveni zakazana.

Toto pole povoli nebo zakaze integrovany Fadi¢ zvuku. Ve vychozim nastaveni je vybrana moznost Enable Audio
(Povolit zvuk). Moznosti jsou nasleduiici:

e Enable Microphone (Povolit mikrofon) — ve vychozim nastaveni povoleno
e Enable Internal Speaker (Povolit interni mikrofon) — ve vychozim nastaveni povoleno

Toto pole vam umozfiuje zvolit provozni rezim funkce podsvicent klavesnice. Uroveri jasu klavesnice Ize nastavit
v rozmezi 0 % az 100 %. MoZnosti jsou nasledujict:

e Disabled (Neaktivni)
e Dim (Tlumené)
e Bright (Jasné) — ve vychozim nastaveni povoleno

Nastaveni moznosti Keyboard Backlight with AC (Podsviceni klavesnice pfi napéjeni z elektrické sité) na hlavni
podsviceni klavesnice nema vliv. Pro podsviceni kldvesnice bude nadale moZné nastavit rdizné Urovné jasu.
Nastaveni v tomto poli je uplatnéno, kdyZz je povoleno podsviceni. Tato moznost je ve vychozim nastaveni
povolena.

PFi napajeni z elektrické sité je podsviceni klavesnice po urcité dobé vypnuto. Na hlavni podsviceni klavesnice to
neméa vliv. Pro podsviceni kldvesnice bude nadale mozné nastavit rizné Urovné jasu. Nastaveni v tomto poli je
uplatnéno, kdyz je povoleno podsviceni. Moznosti jsou nasleduijici:

5s

10 s — zvoleno ve vychozim nastaveni

15s

30s

1min

5 min

15 min

Never (Nikdy)

PFi napajeni z baterie je podsviceni klavesnice po urcité dobé vypnuto. Na hlavni podsviceni klavesnice to nema
vliv. Pro podsviceni kldvesnice bude nadéle mozné nastavit rlizné Urovné jasu. Nastaveni v tomto poli je uplatnéno,
kdyz je povoleno podsviceni. MozZnosti jsou nasledujici:

5s

10 s — zvoleno ve vychozim nastaveni

15s

30s

1 min

5min

15 min

Never (Nikdy)

Pokud tuto moZnost povolite, stisknutim klavesové zkratky Fn+F7 mlzete vypnout vSechny kontrolky a zvuky
systému. Chcete-li v8e znovu zapnout, kldvesovou zkratku Fn+F7 opétovné stisknéte. Tato moznost je ve
vychozim nastaveni zakazana.

Slouzi k povoleni ¢i zakazani nasledujicich zafizeni:

e Enable Camera (Povolit kameru) — ve vychozim nastaveni povoleno

e Secure Digital (SD) card (Karta SD) — ve vychozim nastaveni povoleno

e Secure Digital (SD) card boot (Zavadéni systému z karty SD)

e Secure Digital (SD) card read-only-mode (Karta SD v rezimu pouze ke &teni)
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Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

Moznost
LCD Brightness

Popis

Slouzi k nastaveni jasu displeje v zavislosti na zdroji napajeni — z baterie nebo ze sité. Jas LCD se nastavuje
nezavisle pro napajeni z baterie a z napajeciho adaptéru. Nastavuje se posuvnikem.

®| POZNAMKA: Nastaveni grafické karty se zobrazi, pouze pokud je v systému nainstalovana graficka karta.

Moznosti obrazovky Security (Zabezpeceni)

MozZnost

Admin Password

System Password

Strong Password

Password
Configuration

Password Bypass

Password Change

Non-Admin Setup
Changes

UEFI Capsule
Firmware Updates

TPM 2.0 Security

Popis

Slouzi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.
@ POZNAMKA: Dfive, neZ nastavite heslo systému &i pevného disku, je tfeba nastavit heslo spravce.
Smazanim hesla spravce automaticky smazete heslo systému a heslo pevného disku.

®| POZNAMKA: Uspé&sna zména hesla se projevi okamzit&.
Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

UmozZnuje nastavit, zménit ¢i smazat systémové heslo.
®| POZNAMKA: Usp&sna zmeéna hesla se projevi okamzité.

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)
Umozni vynutit, aby byla vZdy nastavena silna hesla.
Vychozi nastaveni: Moznost Enable Strong Password (Povaolit silné heslo) neni vybrana.

®

POZNAMKA: Pokud je zapnuta moznost Strong Password (Silné heslo), musi heslo spravce a systémové
heslo obsahovat alespori jedno velké pismeno, jedno malé pismeno a mit alespori 8 znakd.

Slouzi k ur¢eni minimalni a maximalini délky hesla spravce a systémového hesla.

e min-4 — vychozi nastaveni, chcete-li, miZete toto &islo zvysit.

e max-32 — toto Cislo miZete sniZit.

Slouzi k povoleni &i zakazani opravnéni k obejiti systémového hesla a hesla interniho pevného disku, pokud jsou
nastavena. Moznosti jsou nasledujict:

e Disabled (Neaktivni)

e Reboot bypass (Obejiti pri restartu)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

SlouZi k povoleni ¢i zakazani opravnéni k hesldm systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmény hesla jiného
typu nez spravce).

Umoznuje urcit, zda jsou po nastaveni hesla spravce povoleny zmény v moznostech nastaveni. Pokud je tato
moznost zakézéna, pak jsou moznosti nastaveni uzamceny heslem spravce.

Moznost ,allow wireless switch changes® (Povolit zménu prepinaCe bezdratového pripojeni) neni ve vychozim
nastaveni vybrana.

Tato moZnost uréuje, zda jsou povoleny aktualizace systému BIOS prostrednictvim balickd kapsle UEFI.

e Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Povolit aktualizace firmwaru UEFI Capsule). Tato moznost
je ve vychozim nastaveni povolena.

Slouzi k povoleni modulu TPM (Trusted Platform Module) po spusténi pocitace (POST). Moznosti jsou nasledujici:
e UEFI Capsule Firmware updates (Aktualizace firmwaru UEFI Capsule) — ve vychozim nastaveni povoleno

e TPM On (Modul TPM zapnut) — ve vychozim nastaveni povoleno

e (Clear (Vymazat)

Nastaveni systému 67



MozZnost

Computrace

CPU XD Support

OROM Keyboard
Access

Admin Setup
Lockout

Master password
lockout

SMM Security
Mitigation

Popis

PPI Bypass for Enable Commands (Vynechani PPI pro povoleni prikaz()

PPI Bypass for Disabled Commands (Obejiti PPl pro zakazané piikazy)

Attestation Enable (Povolit atestaci) — ve vychozim nastaveni povoleno

Key Storage Enable (Povalit flash disk) — ve vychozim nastaveni povoleno

SHA-256 - ve vychozim nastaveni povoleno

Disabled (Neaktivni)

Enabled (Povoleno) — ve vychozim nastaveni povoleno

POZNAMKA: Chcete-li upgradovat nebo downgradovat modul TPM 2.0, stahnéte si nastroj balicku TPM
(software).

®

Slouzi k povoleni &i zakazani volitelného softwaru Computrace. Moznosti jsou nasledujici:

e Deactivate (Deaktivovat)

e Disable (Zakazat)

e Activate (Aktivovat) — ve vychozim nastaveni povoleno

@ POZNAMKA: MoZnosti Activate (Aktivovat) a Disable (Zakézat) aktivuji nebo zakaZou tuto funkci a dale
nebude mozné provadét zadné zmeény.

Slouzi k povoleni rezimu Execute Disable u procesoru.

Enable CPU XD Support (Povolit podporu rezimu XD procesoru) — ve vychozim nastaveni povoleno

Slouzi k nastaveni moznosti pristupu na obrazovky konfigurace komponenty OROM pomoci klavesovych zkratek
b&hem spousténi. MoZnosti jsou nasledujici:

e Enabled (Aktivni)
e One Time Enable (Povolit jedenkréat)
e Disable (Zakazat)

Vychozi nastaveni: Enable (Povolit)

Brani uzivatellm v pfistupu k nastavenim, pokud je nastaveno heslo spravce.

\ychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Tato moznost povoluje nebo zakazuje dodate¢né ochrany proti omezeni bezpecnosti UEFI SMM.
e SMM Security Mitigation

Moznosti obrazovky Secure Boot

Moznost

Secure Boot
Enable

Expert Key
Management

Popis

Tato moznost povoli nebo zakaze funkci Secure Boot.
e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Umozfiuje manipulovat s databazemi bezpecnostnich klicl pouze v pfipadé, Ze je systém v rezimu Custom Mode
(Vlastni rezim). Moznost Enable Custom Mode (Povolit viastni rezim) je ve vychozim nastaveni zakazana.
MoZznosti jsou nasleduijici:

e PK — ve vychozim nastaveni povoleno

e KEK
e db
e dbx

Pokud povolite rezim Custom Mode (Vlastni rezim), zobrazi se odpovidajici moznosti pro klice PK, KEK, db
a dbx. MozZnosti jsou nasleduijici:
e Save to File (Ulozit do souboru) — Ulozi kli¢ do uzivatelem zvoleného souboru.
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MozZnost

Popis

Replace from File (Nahradit ze souboru) — Nahradi aktualni kli¢ klicem z uzivatelem zvoleného souboru.

Delete (Odstranit) — Odstrani vybrany Klic.

Reset All Keys (Obnovit vSechny kli¢e) — Obnovi kli¢e na vychozi nastaveni.

Delete All Keys (Odstranit vS§echny klice) — Odstrani vSechny klice.

@ POZNAMEKA: Pokud rezim Custom Mode (Vlastni rezim) zakaZete, viechny provedené zmény se
odstrani a obnovi se vychozi nastaveni klicc.

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

Moznost

Intel SGX Enable

Enclave Memory
Size

Popis

Toto pole poskytuje zabezpe&ené prostredi pro beh kédu a ukladani citlivych dat v kontextu hlavniho operacniho
systému. Moznosti jsou nasledujici:

e Disabled (Neaktivni)

e Enabled (Aktivni)

e Software Controlled (Rizeno softwarové)

Vychozi nastaveni: Software Controlled (Rizeno softwarové)

Tato moZnost nastavuje polozku SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervni paméti oblasti
SGX). Moznosti jsou nasledujict:

e 32MB
e 64MB
e 128 MB - ve vychozim nastaveni povoleno

Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

Moznost

Multi-Core
Support

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

HyperThread
Control

Popis

Toto pole uréuje, zda proces miZe vyuzit jedno jadro nebo vSechna jadra. Vykon nékterych aplikaci se s dalSimi
jadry zlepsi. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena. UmozZriuje povolit &i zakazat podporu vice jader
u procesoru. Instalovany procesor podporuje dvé jadra. Pokud povolite moznost Multi-Core Support, budou
povolena dvé jadra. Pokud zakéaZete moznost Multi-Core Support, bude povoleno jedno jadro.

e Enable Multi Core Support (Povolit podporu vice jader)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Slouzi k povoleni &i zakézani funkce Intel SpeedStep.
e Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

SlouZi k povoleni ¢i zakazani dalSich rezimd spanku procesoru.
e ( states (Stavy C)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

SlouZi k povoleni &i zak&zani rezimu procesoru Intel TurboBoost.
e Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

SlouZi k povoleni ¢i zakazani funkce Hyper-Threading v procesoru.
e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Enabled (Aktivni).

Nastaveni systému

Append from File (PFipojit ze souboru) — Prida kli¢ do aktuélni databaze z uzivatelem zvoleného souboru.
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Moznost obrazovky spravy napajeni

Moznost Popis
AC Behavior Slouzi k povoleni ¢i zakazani funkce automatického zapnuti pocitace, pokud je pripojen napéjeci adaptér.

Vychozi nastaveni: MoZnost Wake on AC (Zapnout pri pripojeni napajeciho adaptéru) neni vybrana.

Enable Intel Speed Tato volba slouZi k povoleni nebo zakazani technologie Intel Speed Shift.
Shift Technology

Vychozi nastaveni: Volba Enable Intel Speed Shift Technology je povolena.

Auto On Time Slouzi k nastaveni Casu, kdy se pocitac automaticky zapne. Moznosti jsou nasleduijici:
e Disabled (Neaktivni)

e FEvery Day (Kazdy den)

e Weekdays (V pracovni dny)

e Select Days (Vybrané dny)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

USB Wake Slouzi k povoleni funkce, kdy se po viloZeni zafizeni USB poditac probudi z rezimu spanku.

Support @ POZNAMEKA: Tato funkce pracuje pouze v pripadg, je-li pripojen napajeci adaptér. Jestlize béhem rezimu
spanku odeberete napéjeci adaptér, konfigurace systému odpoji napajeni vSech portd USB za Ucelem Uspory
energie baterie.

e Enable USB Wake Support
e Wake on Dell USB-C dock (Probuzeni na doku USB-C Dell)

Vychozi nastaveni: Moznost je zakazana.

Wireless Radio UmoZzniuje povoleni Ci zakézani funkce, ktera automaticky prepind mezi kabelovou a bezdratovou siti nezavisle na
Control fyzickém pripojeni.

e Control WLAN Radio (Ovladani rozhrani WLAN)

e Control WWAN Radio (Ovladani rozhrani WWAN)

Vychozi nastaveni: Moznosti jsou zakazany.

Wake on WLAN Slouzi k povoleni i zakazani funkce, ktera zapne pocita¢, pokud je spustén pomoci signélu sité LAN.
Disabled (Neaktivni)

LAN Only (Pouze LAN)

WLAN Only (Pouze WLAN)

LAN or WLAN (LAN nebo WLAN)

Disabled (Neaktivni)

WLAN

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Block Sleep Tato moZnost slouzi k povoleni pfechodu blokd do rezimu spanku (stav S3) v prostiedi operacniho systému.
Block Sleep (S3 state) (Rezim spanky blokd, stav S3)

Vychozi nastaveni: Tato moznost je zakazana.

Peak Shift Tato moznost umoZznuje omezit na minimum spotfebu energie napajeciho adaptéru béhem energetické Spicky.
Povolite-li tuto moznost, bude poditaC napéjen z baterie i tehdy, kdy je pfipojen napajeci adaptér.
e Enable Peak Shift (Povolit funkci Peak Shift)
e Nastaveni limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)
e Enable peak shift (Povolit funkci Peak Shift) — zakazano
e Nastaveni limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)

Advanced Tato moZnost umoZzriuje maximalizovat stav baterie. Povolite-li tuto moznost, pocita¢ pouzije po dobu, kdy
Battery Charge nepracujete, standardni nabijeci algoritmus pro zlepSeni stavu baterie.

Configuration Disabled (Neaktivii)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

70 Nastaveni systému



MozZnost

Primary
Battery Charge
Configuration

Usporny rezim

Type-C connector
power

Popis

SlouZi k vybéru rezimu nabijeni baterie. MoZnosti jsou nasledujict:
e Adaptive (Adaptivni) — ve vychozim nastaveni povoleno
e Standard (Standardni) — Uplné nabiti baterie v bézném rezimu

e ExpressCharge — baterie se nabiji kratsi dobu pomoci technologie rychlého nabijeni spole¢nosti Dell. Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

e Primarily AC use (Primarné pouzivat napéjeni ze site)

e Custom (Vlastni)

Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastni nabijeni), Ize také nakonfigurovat moZnosti Custom Charge Start

(Spusténi vlastniho nabijeni) a Custom Charge Stop (Konec vlastniho nabijent).

@ POZNAMKA: Véechny rezimy nabijeni nemusi byt k dispozici pro vSechny baterie. Chcete-li povolit tuto
moznost, zakazte moznost Advanced Battery Charge Configuration (Pokrocila konfigurace nabijeni
baterie).

e (S Automatic selection (Automaticky vybér operacniho systému) — ve vychozim nastaveni povoleno

Force S3 (Vynutit stav S3)

e 7.5 Watts (7,5 W)
15 wattl — ve vychozim nastaveni povoleno

Moznosti obrazovky chovani POST

Moznost

Adapter Warnings

Keypad
(Embedded)

Numlock Enable

Fn Key Emulation

Fn Lock Options

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

Popis

Slouzi k povoleni &i zakazani nastaveni vystraznych zprav systému (BIOS), pokud pouzivate urcité typy napajecich
adaptérd.

Vychozi nastaveni: Enable Adapter Warnings (Povolit vystrahy adaptéru)

Umozniuje vybeér jedné ze dvou metod pro povoleni numerické klavesnice, které je souCéasti interni klavesnice.

e Fn Key Only (Pouze klavesou Fn) — vychozi nastaveni.

e By Numlock

@ POZNAMKA: B&hem spuité&ného nastaveni tato moznost nema 2adny efekt. Nastaveni pracuje v rezimu Fn
Key Only (Pouze kladvesou Fn).

SlouZi k povoleni moZnosti Numlock po spusténi po&itace.

Enable Network (Povolit sit) Tato moZnost je ve vychozim nastaveni povolena.

Slouzi k nastaveni moznosti, kdy je klavesa Scroll Lock pouZita k simulaci funkce klavesy Fn.

Enable Fn Key Emulation (Povolit emulaci klavesy Fn — vychozi)

Umozniuje, aby kombinace klaves Fn + Esc prepinala primarni chovani klaves F1-F12 mezi standardnimi

a sekundarnimi funkcemi. Pokud tuto moznost zakazete, nebude mozné dynamicky prepinat primarni chovani
téchto klaves. Dostupné moznosti:

e Fn Lock (zamek klavesy Fn) — ve vychozim nastaveni povoleno

e | ock Mode Disable/Standard (Rezim z&dmku povolen / Standardni) — ve vychozim nastaveni povoleno

e | ock Mode Enable/Secondary (Povolit rezim zamceni / sekundarni)

Umozniuje urychlit proces spousténi vynechanim nékterych krokd kontroly kompatibility. Moznosti jsou nasleduiici:
o Minimal (Minimélni) — ve vychozim nastaveni povoleno

e Thorough (Nejvyssi)

e Auto (Automaticky)

Umozriuje vytvorit prodlevu pred zavadénim systému navic. Moznosti jsou nasleduijici:

e (O seconds (0 sekund) — ve vychozim nastaveni povoleno

e 5 seconds (5 sekund)
e 10 seconds (10 sekund)
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Moznost
Full Screen Log

Warnings and
errors

Popis
e Enable Full Screen Logo (Povolit logo na celou obrazovku) — nepovoleno

e Prompt on warnings and errors (Vyzva pfi varovani a chybach) — ve vychozim nastaveni povoleno
Continue on warnings (PokraCovat pfi varovani)
Continue on warnings and errors (Pokracovat pfi varovani a chybach)

Moznosti spravy

Moznost

USB provision

MEBX Hotkey
- povoleno
ve vychozim
nastaveni

Popis
Funkce USB provision nenf ve vychozim nastaveni povolena.

UmoZzniuje vam urcit, zda ma byt aktivni funkce MEBx Hotkey b&hem spousténi systému.
e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni)

Vychozi nastaveni: Enabled (Povoleno)

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora
virtualizace)

Moznost

Virtualization

VT for Direct 170

Trusted Execution

Popis

Toto pole uréuje, zda mlze nastroj Virtual Machine Monitor (VMM ) pouzivat doplrikové funkce hardwaru
poskytované virtualizacni technologif Intel Virtualization Technology.

Enable Intel Virtualization Technology (Povolit virtualizacni technologii Intel Virtualization) — ve vychozim
nastaveni povoleno

Povoli nebo zakaze nastroji VMM (Virtual Machine Monitor) vyuzivat dalSi moznosti hardwaru poskytované
technologif Intel® Virtualization pro pfimy vstup a vystup.

Enable VT for Direct I/0 (Povolit technologii VT pro pfimy vstup/vystup) — ve vychozim nastaveni povoleno.

Tato mozZnost uréuje, zda mize nastroj Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) pouzivat doplrikové funkce
hardwaru zajistované technologif Intel Trusted Execution. Chcete-li tuto funkci pouZit, musi byt povoleny moZnosti
TPM Virtualization Technology a Virtualization technology for direct 1/0.

Trusted Execution — ve vychozim nastaveni je tato moznost zakazana.

Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojeni)

MozZnost

Wireless Switch

Popis

SlouZzi k nastaveni bezdratovych zafizeni, které Ize spravovat pomoci prepinaCe bezdratové komunikace. Moznosti
jsou nasleduiici:

e WWAN

e GPS (on WWAN Module) (GPS, na modulu WWAN)

e WLAN

e Bluetooth

V8echny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

@ POZNAMKA: U moznosti pFipojeni WLAN je ovladani povoleni a zakazani spojeno dohromady a nelze je
povolit nebo zakazat nezavisle.
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Moznost Popis

Wireless Device Slouzi k povoleni ¢i zakézani vnitfnich bezdratovych zafizeni:
Enable o WWAN/GPS

e WLAN

e Bluetooth

VSechny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

®| POZNAMKA: Cislo IMEI pro modul WWAN naleznete na vn&jgim pouzdre karty WWAN.

Moznosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

Moznost Popis

Service Tag Slouzi k zobrazeni servisniho Cisla po&itace.

Asset Tag UmoZznuje vytvorit inventérni Stitek pocitace, pokud zatim nebyl nastaven. Tato volba neni ve vychozim nastaveni
nastavena.

BIOS Downgrade V tomto poli lze obnovit pfedchozi verzi firmwaru systému. Moznost , Allow BIOS downgrade” (Povolit downgrade
systému BIOS) je ve vychozim nastaveni povolena.

Data Wipe V tomto poli Ize bezpecné vymazat data ze vSech zafizeni internich UloZist. Moznost , Wipe on Next boot*
(Vymazat pfi pristim spusténi) neni ve vychozim nastaveni povolena. Seznam ovlivnénych zafizent:

e Interni pevny disk / disk SSD SATA
e Interni disk SDD SATA M.2

e Interni disk SSD PCle M.2

e Interni karta eMMC

BIOS Recovery Toto pole umozZriuje provést obnovu z nékterych stavl poskozeni systému BIOS pomoci souboru pro obnoveni na
primarnim pevném disku nebo externim klici USB.
e BIOS Recovery from Hard Drive (Obnoveni systému BIOS z pevného disku) — ve vychozim nastaveni
povoleno
e Always perform integrity check (Vzdy provést kontrolu integrity) — ve vychozim nastaveni zakazano

Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)

Moznost Popis
BIOS Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému) (BIOS).
Thermal Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti teploty po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Power Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti napajeni v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Heslo spravce a systémové heslo

Pocita¢ mizete zabezpedit nastavenim systémového hesla nebo hesla spravce.

Typ hesla Popis

Heslo systému Heslo, které je tfeba zadat pred prihlaSenim se k pocitaci.

Heslo spravce Heslo, které je tfeba zadat pred ziskanim pristupu a moznosti provadéni zmeén v nastaveni systému BIOS
v pocitaci.

Heslo nabizi zakladni aroven zabezpeceni dat v pocitaci.

Pokud pocita¢ nebude uzamcen nebo zistane bez dozoru, k uloZenym datim muze ziskat pristup kdokoli.
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®| POZNAMKA: Funkce hesla spravce a systémového hesla jsou ve vychozim nastaveni zakazany.

Prirazeni hesla konfigurace systému

Nové systémové heslo nebo heslo spravce |ze nastavit pouze v pfipadé, Ze je stav Nenastaveno.

Nastroj Konfigurace systému otevrete stisknutim tlacitka F2 ihned po spusténi Ci restartu pocitacCe.

1. Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte moznost Zabezpeceni a stisknéte klavesu Enter.
Otevre se obrazovka Zabezpeceni.

2. Zvolte moZnost Systémové heslo / heslo spravce a v poli Zadejte nové heslo vytvorte heslo.

Nové heslo systému prifad'te podle nasledujicich pokynt:

e Heslo smi obsahovat nejvyse 32 znaka.

e Heslo smi obsahovat &isla od 0 do 9.

e Povolena jsou pouze mala pismena (velka pismena jsou zakazana).

e Povoleny jsou pouze nésledujici zvlastni znaky: mezera, ("), (+), (,), (=), (.), (), G), (D, (\), (D, ).
3. VypiSte systémove heslo, které jste zadali dfive do pole Potvrdit nové heslo a kliknéte na moznost OK.
4. Po stisknuti klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem na uloZeni zmen.

5. Stisknutim klavesy Y zmény uloZzite.
Pocitac se restartuje.

Odstranéni nebo zména stavajiciho hesla konfigurace systému

Pred pokusem o odstranéni nebo zménu stavajiciho hesla k systému a/nebo konfiguraci ovérte, zda je moznost Stav hesla v programu
Konfigurace systému nastavena na hodnotu Odemceno. Pokud je moZnost Stav hesla nastavena na hodnotu Zaméeno, stavajici heslo
k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani zmenit.

Nastroj Konfigurace systému oteviete stisknutim tlacitka F2 ihned po spusténi ¢i restartu pocitace.

1. Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte moznost Zabezpec€eni systému a stisknéte klavesu Enter.
Otevre se obrazovka Zabezpecéeni systému.

2. Na obrazovce Zabezpeceni systému ovérte, zda je v nastaveni Stav hesla vybréna moZznost Odeméeno.
3. Po zméné nebo odstranéni stavajicino hesla systému vyberte moznost Heslo systému a stisknéte klavesu Enter nebo Tab.
4. Po zméné nebo odstranéni stavajicino hesla konfigurace vyberte moznost Heslo konfigurace a stisknéte kldvesu Enter nebo Tab.
@ POZNAMKA: Jestlize heslo k systému &i konfiguraci ménite, vlozte na vyzadani nové heslo. Pokud heslo k systému ¢i konfiguraci
mazete, potvrdte na vyzadani smazani hesla.

B. Po stisknuti klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem na ulozeni zmén.

6. Stisknutim klavesy Y uloZite zmény a nastroj Konfigurace systému ukongite.
Pocitac se restartuje.

Aktualizace systému BIOS ve Windows

Systém BIOS (Konfigurace systému) se doporucuje aktualizovat tehdy, kdyz ménite zakladni desku nebo je k dispozici aktualizace.

V pripadé notebookl zajistéte, aby pred spusténim aktualizace systému BIOS byla baterie pIné nabita a notebook byl pripojen do elektrické

sité.

@ POZNAMKA: Pokud je povolena funkce BitLocker, je zapotieb ji pred zahajenim aktualizace systému BIOS pozastavit a po
dokonceni aktualizace systému BIOS opét povalit.

1. Restartujte pocitac.
2. Prejdéte na web Dell.com/support.

e Zadejte vyrobni €islo nebo kéd express service code a kliknéte na tlaCitko Odeslat.

e Kliknéte na moznost Rozpoznat produkt a postupujte podle instrukci na obrazovce.
3. Pokud se vdm nedafli rozpoznat nebo nalézt servisni titek (vyrobni ¢islo), kliknéte na moZnost Vybrat ze vSech produktt.
4. Ze seznamu vyberte kategorii Produkty.
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10.

1.

12.

®| POZNAMKA: Vyberte pifslusnou kategorii, ktera vas dovede na stranku produktu.

Vyberte model svého pocitaCe. Zobrazi se stranka produktové podpory pro vas podcitac.

Kliknéte na moznost Ziskat ovladace a poté na moznost Ovladace a soubory ke stazeni.
Zobrazi se ¢ast Ovladace a soubory ke stazeni.

Kliknéte na kartu Najdu to sam.
Kliknéte na moznost BIOS, zobrazi se verze systému BIOS.
Vyhledejte nejnovejsi soubor se systémem BIOS a kliknéte na odkaz Stahnout.

V okné Zvolte metodu stazeni kliknéte na tlacitko Stahnout soubor.
Zobrazi se okno Stazeni souboru.

Kliknutim na tlaCitko Uloezit ulozite soubor do pocitace.
Kliknutim na tlaCitko Spustit v pocitaci nainstalujete aktualizované nastaveni systému BIOS.
Postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

Aktualizace systému BIOS v systémech s povolenym softwarem
BitLocker

Jestlize neni technologie BitLocker pred aktualizaci systému BIOS pozastavena, pri dalSim restartu systém
nerozezna kli¢ BitLocker. Budete vyzvani k vloZzeni obnovovaciho klice a systém o néj bude zadat pfi kazdém restartu.
Pokud obnovovaci kli¢ neni znam, mlze to vést ke ztraté dat nebo ke zbyte¢né opakované instalaci operaéniho systému.
DalSi informace o tomto tématu naleznete v ¢lanku Aktualizace systému BIOS v systémech Dell s povolenou funkci
BitLocker ve znalostni databazi.

Aktualizace systému BIOS pomoci jednotky flash USB

Jestlize v pocitaci nelze spustit systém Windows, avSak je stale potfeba aktualizovat systém BIOS, stdhnéte soubor BIOS pomoci jiného
pocitaCe a uloZte jej na spustitelnou jednotku Flash USB.

@ POZNAMKA: Budete potfebovat spustitelnou jednotku Flash USB. Dalsi podrobnosti naleznete v &lanku Vytvoreni spustitelné

© N OO NN

jednotky Flash USB pomoci balicku DDDP (Dell Diagnostic Deployment Package)

Stahnéte aktualizadni soubor s priponou .EXE pro systém BIOS do jiného pocitace.

Zkopirujte soubor, napf. O9010A12.EXE, na spustitelnou jednotku Flash USB.

Vlozte jednotku Flash USB do pocitace, ktery potfebuje aktualizovat systém BIOS.

Restartujte pocitac, a jakmile se objevi logo Dell Splash, stisknéte klavesu F12. Zobrazi se jednorazovéa spoustéci nabidka.
Pomoci Sipek zvolte moznost Pamétové zarizeni USB a stisknéte klavesu Enter.

Systém se spusti do pfikazového Fadku Diag C:\>.

Napiste plny ndzev souboru, napr. O9010A12.exe, spustte soubor a stisknéte klavesu Enter.

Spusti se nastroj BIOS Update Utility. Postupuijte podle pokyn( na obrazovce.
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Flash 810S

System BIOS Information

Syvtermn Lattude 3301
Rer grimn IRFA

Vendor Oell

Power Status Oy

Flash from file

BI0% update fde «None sewecteds
System «None selecteds
[T o sebected s
Vendor «MNonw selected>
Options.

Cancel Update

Obrazek 5. Obrazovka systému DOS pro aktualizaci systému BIOS

Aktualizace systému Dell BIOS v prostredich systému Linux a Ubuntu

Chcete-li aktualizovat systém BIOS v prostredi systému Linux, napfiklad v distribuci Ubuntu, pfectéte si lanek https://www.dell.com/
support/article/sIn171755/.

Aktualizace systému BIOS z jednorazové spoustéci nabidky klavesy
F12

Aktualizace systému BIOS pomoci souboru s pFiponou .exe s aktualizaci systému BIOS, ktery byl zkopirovan na jednotku USB se systémem
soubor(l FAT32. Systém byl zaveden z jednordzové spoustéci nabidky klavesy F12.

Aktualizace systému BIOS

Soubor aktualizace systému BIOS mUZete spustit ze systému Windows pomoci spustitelné jednotky USB nebo miZete systém BIOS
v pocitaci aktualizovat z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12.

Vétsina systéma Dell, které byly vyrobeny po roce 2012, zahrnuje tuto funkci. Funkci si miZete ovérit zavedenim pocitaCe do jednorazové
spoustéci nabidky klavesy F12, ve které je mezi moznostmi zavedeni systému uvedena moznost BIOS FLASH UPDATE. Pokud je moZnost
uvedena, pak systém BIOS podporuje tento zplsob aktualizace systému BIOS.

®| POZNAMKA: Tuto funkci mohou pouZit pouze systémy s moZnosti BIOS Flash Update v jednorazové spoustéci nabidce klavesy F12.

Aktualizace z jednorazové spoustéci nabidky
Chcete-li aktualizovat systém BIOS z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12, budete potrebovat:

jednotku USB naforméatovanou na systém soubort FAT32 (jednotka nemusi byt spustitelnd),

spustitelny soubor systému BIOS, ktery jste stahli z webovych strének podpory Dell a zkopirovali do kofenového adreséare jednotky
USB,

napajeci adaptér pripojeny k systému,
funk&ni systémovou baterii umozniujicl aktualizaci systému BIOS.

Chcete-li spustit proces aktualizace systému BIOS z nabidky klavesy F12, vykonejte nasledujici kroky:
Nevypinejte systém v priibéhu aktualizace systému BIOS. Vypnuti systému miZe znemoZnit jeho spousténi.

1. Jednotku USB, na kterou jste zkopirovali aktualizaci, vioZte do portu USB systému, ktery je ve vypnutém stavu.
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2. Zapnéte systém, stisknutim klavesy F12 vstupte do jednorazové spoustéci nabidky, pomoci mysi nebo Sipek oznacte moznost BIOS

Update (Aktualizace systému BIOS) a stisknéte klavesu Enter.

OptiPlex 5055 Ryzen APU
BIOS Version 1.1.0

Processor - AMD CPU

Memory 4GB

Sendce Tog: GLIFROW

Advanced Setup [- ON

Boot mode = UEFI

Secure Boot Wl Ocotied

UEFI Boot Devices

Windows Boot Manager
(2, UEFI ONBOARD NIC (IPV4)
&2, UEFI ONBOARD NIC (IPV6)

UEFI STS00DMO02-15810A
7990051Q

BIOS Setup

BIOS Update

Diagnostics

Device Configuration

©ExT

3. Otevre se nabidka aktualizace systému BIOS. Kliknéte na tlacitko Flash from file (Aktualizovat ze souboru).

Flash BIOS

System BIOS

Information

System: OptiPtex 5055 Ryzen APU
Revision: 110

Vendor: Det

Flash from file

BIOS update fie <None selected>
System <None selected>
Revision <None selected>
Vendor. <None selected>

e BT L0

Cancel Update

4. Zvolte externi zarizeni USB.

?

X
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File Explorer

| s, A
Pci PGi{OX1, 0x2)/Pei0: 050,0%0,0%0)/HD{1L.GP
T.£647EB50-0252-4256- B00F- 260665 61218,0x800,0xFI800)
NOVOLUME LABEL,
[PCiROO0X0)/PCHOK.0x2)/Pei0x0,0x1)/Sata{0x0,0%0,0x0)/HD{2.GP|
T.68AD4B09-79EA-4733-ASFS -DAGF77061151,0xFAO00.0x32000)]
INTFS.
[PeiRoOH0x0)/Pei(0x1,0%2)/Pil0x0,0x1)/$3t2{0%0,0x0,0x0) HDI4,GP
T.97056558-C16A-40C.C-9498-OF 3222CE2E5,0:154000,0:3A25
1800)]

ADATAUFD,
[PCiROONOX0)/Pes{0x1.0x2)/Pei{0x0,0%0)/ USBIOX8 0x0) HDIL MBR.O
x04DDS721.0x3F OREBIC 1)

Load File

1PHRAAH NPl 2V P 20 Pet e Ol /Pt Dl %

ity n

5. Po zvoleni souboru kliknéte na cilovy aktualizacni soubor a potvrdte.

File Explorer

EKnﬂafg_l.lo.exe

KonaRV_12GB_availlable_memory jpg
KonaRV_8GB_available_memory jpg
RU32 chi

RU.efi

DASH Auto Run_RR_M 7z

72920-x64 72

DeiliSbPer.c

KonaRV_110exe

6. Kliknéte na moznost Update BIOS (Aktualizace systému BIOS). Systém se restartuje a provede aktualizaci systému BIOS.
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7. Po dokon&eni se systém restartuje a proces aktualizace systému BIOS je dokoncen.
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Software

Tato kapitola uvadi podrobnosti o podporovanych operac¢nich systémech, spole¢né s pokyny pro instalaci ovladact.

Témata:

. Podporované operacni systémy

¢ StaZeni ovladact systému Windows
¢ Ovladac &ipové sady

¢ QOvladac videa

. Ovlada¢ zvuku

*  Sitové ovladace

e Ovlada¢ USB

¢ Ovladac uloziste

¢ Ostatni ovladace

Podporované operacni systémy

Toto téma uvadi operacni systémy podporované v pocitacich .

Tabulka 15. Podporované operacni systémy

Podporované operacni systémy

Popis

Windows 10 Microsoft Windows 10 Pro (64bitovy)
Microsoft Windows 10 Home (64bitovy)
Jiné Ubuntu 16.04 LTS SP1 (64bitovy)

NeoKylin verze 6.0, 64bitovy (Cina)

Stazeni ovladacu systému Windows

1. Zapnéte notebook.
2. Prejdéte na web Dell.com/support.

3. Kliknéte na moznost Product Support (Podpora k produktu), zadejte vyrobni Cislo notebooku a kliknéte na moznost Submit

(Odeslat).

@ POZNAMKA: Pokud vyrobni &islo neméte k dispozici, pouzijte funkci automatického rozpoznani nebo ruéné vyhledejte model

notebooku.

©® N oA

Ovladac Cipové sady

Kliknéte na polozku Ovladace a polozky ke staZeni.
Vyberte operacni systém nainstalovany v notebooku.

Prejdéte na strance dolli a vyberte ovladag, ktery chcete nainstalovat.

Kliknéte na moznost Download File (Stahnout soubor) a stdhnéte ovladac pro vas notebook.
Po dokonceni stahovani prejdéte do slozky, do které jste ulozili soubor ovladace.

Dvakrat kliknéte na ikonu souboru ovladace a postupuijte podle pokynd na obrazovce.

Zkontrolujte, zda jsou ovladaCe Cipové sady Intel a rozhrani Management Engine v systému jiz nainstalovany.
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v E@ System devices
§3 ACPI Fixed Feature Button
i3 ACPI Lid
I; ACPI Power Button
#3 ACPI Processor Aggregator
#3 ACPI Sleep Button
§3 ACPI Thermal Zone
#3 Charge Arbitration Driver
#3 Composite Bus Enumerator
#3 Dell Diag Control Device
¥ Dell System Analyzer Control Device
#3 Ethertronics Active Steering Driver
#3 High precision event timer
i3 Intel(R) Management Engine Interface
'.3 Intel(R) Power Engine Plug-in
§£3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D60
§3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D61
§1 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D62
§3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D63
&0 Intel(R) Serial IO 12C Host Controller - 9D64
E20 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
£ Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
£ Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914
£3 Legacy device
£3 Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
£3 Microsoft ACPI-Compliant System
&3 Microsoft System Management BIOS Driver
£3 Microsoft UEFI-Compliant System
£3 Microsoft Virtual Drive Enumerator
£3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI
£3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI
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£3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D62

£33 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D63

£3 Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D64

£3 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller

£3 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED

£3 Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914
i3 Legacy device

£3 Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller

3 Microsoft ACPI-Compliant System

3 Microsoft System Management BIOS Driver

£3 Microsoft UEFI-Compliant System

'3 Microsoft Virtual Drive Enumerator

3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCl Express Root Port #1 - 9D10
'.3 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCl Express Root Port #3 - 9D12
£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family 1/O PClI Express Root Port #5 - 9D14
£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PMC - 9D21

£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS - 9D23

£ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O Thermal subsystem - 9D31

§0 Mobile 7th Generation Intel(R) Processor Fa mily /O LPC Controller (U with iHDCP2.2 Premium) - 9D4E
£ NDIS Virtual Network Adapter Enumerator

¥ NFC USB Bus Driver

£3 PCl Express Root Complex

£ Plug and Play Software Device Enumerator

£3 Programmable interrupt controller

€3 Remote Desktop Device Redirector Bus

3 System CMOS/real time clock

§3 System timer

£ UMBus Root Bus Enumerator

Ovladac videa

Zkontrolujte, zda je ovladac videa jiz nainstalovany v systému.

~ [ Display adapters
m Intel(R) UHD Graphics 620

Ovladac¢ zvuku

Zkontrolujte, zda jsou ovladace zvuku jiz v systému nainstalovany.

v i} Sound, video and game controllers
iy Intel(R) Display Audio
I Realtek Audio

v |l Audio inputs and outputs
== Microphone Array (Realtek Audio)
iy| Speakers /Headphones (Realtek Audio)
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Sitové ovladace

Tento systém je dodavan s ovladaci sité LAN a WiFi a je schopen rozpoznat sité LAN a WiFi bez nutnosti instalovat ovladace.

v IZ? Network adapters
? Bluetooth Device (Personal Area Network)
? Bluetooth Device (RFCOMM Protocal TDI)
? Intel(R) Ethernet Connection (4) 1219-LM
? Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter
& WAN Miniport (IKEv2)
& WAN Miniport (IP)
I WAN Miniport (IPvé)
& WAN Miniport (L2TP)
? WAN Miniport (Network Monitor)
& WAN Miniport (PPPOE)
& WAN Miniport (PPTP)
& WAN Miniport (SSTP)

Ovladac USB

Zkontrolujte, zda jsou ovladace USB v systému nainstalovany.

v i Universal Serial Bus controllers

Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
UCSI USB Connector Manager

USB Composite Device

USB Composite Device

USB Root Hub (USB 3.0)

0 = = - -

~ L d W BN v
Ovladac uloziste
Zkontrolujte, zda jsou ovladace fadiCe UloZiSté nainstalované v systému.

v S.:aq Storage controllers
‘.%q Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller
ﬁ;g Microsoft Storage Spaces Controller

v e Disk drives
- NVMe KXG50ZNV512G NVM

Ostatni ovladace

V této ¢ésti jsou uvedeny podrobnosti oviadacl vSech ostatnich komponent ve Spravci zarizen.

Ovladac bezpecnostnich zarizeni

Zkontrolujte, zda je ovladaC bezpe&nostnich zafizeni jiz nainstalovany v systému.

v B Security devices
l“} Trusted Platform Module 2.0
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HID

Zkontrolujte, zda je ovlada¢ HID jiZ nainstalovany v systému.

v Human Interface Devices
Converted Portable Device Control device
Dell Touchpad
HID-compliant consumer control device

HID-compliant system controller
£

e

i

4,

HID-compliant touch pad

HID-compliant vendor-defined device

HID-compliant wireless radio controls
¥iHi 12C HID Device

G Intel(R) HID Event Filter

VMl Microsoft Input Configuration Device

By Portable Device Control device

Zarizeni Control Vault

Zkontrolujte, zda je ovlada¢ zarizeni Control Vault jiz nainstalovany v systému.

b I? ControlVault Device
? Dell ControlVault w/ Fingerprint Touch Sensor

Zarizeni Proximity

Zkontrolujte, zda je ovladac zarizeni Proximity jiz nainstalovany v systému.

v [l Proximity devices
B NrC Proximity Provider

Ctecka Cipovych karet

Zkontrolujte, zda jsou ovladace Ctecky Cipovych karet jiz nainstalovany v systému.

v m Smart card readers
|2/ Microsoft Usbecid Smartcard Reader (WUDF)
Lz Microsoft Usbecid Smartcard Reader (WUDF)
Biometrické zarizeni
Zkontrolujte, zda je ovlada¢ biometrického zafizeni jiz nainstalovany v systému.

v i Biometric devices

&l Control Vault w/ Fingerprint Touch Sensor

Ovladac zobrazovaciho zarizeni

Zkontrolujte, zda je ovladaC zobrazovaciho zafizeni jiz nainstalovany v systému.
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~ 3 Imaging devices
:i"; Integrated Webcam
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Reseni potiz
Témata:

. Rozsifena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho spusténim Dell — ePSA 3.0
e Funkce Real Time Clock reset

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho
spusténim Dell — ePSA 3.0

Diagnostiku ePSA miiZete spustit jednim z nasledujicich zpUlsobd:
e Stisknéte klavesu F12 béhem testu systému a v nabidce jednordzového spusténi zvolte moznost ePSA or Diagnostics.
e Stisknéte a pridrzte klavesu Fn (funkéni kldvesa na klavesnici) a zapnéte (PWR) systém.

Funkce Real Time Clock reset

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umozniuje obnovit systém Dell ze situaci No POST/No Boot/No Power (Nefunkéni test POST /
nefunkéni zavadéni systému / bez napajeni). Chcete-li v systému spustit RTC reset, ujistéte se, Ze je systém vypnuty a pfipojeny

k napajeni. Stisknéte a pridrzte tlacitko napajeni po dobu 25 sekund a poté je uvolnéte. Prejdéte do sekce restart hodin.

@ POZNAMKA: Pokud je b&hem procesu odpojen napajeci adaptér nebo je tladitko napajeni drzeno déle neZ 40 sekund, proces RTC

reset se prerusi.

Funkce RTC reset provede reset systému BIOS do vychoziho nastaveni, zrusf pridéleni rozsifeni Intel vPro a resetuje systémové datum
a Cas. Nasledujici poloZky nejsou ovlivnény funkci RTC reset:

e Service Tag (Vyrobni &islo)

Asset Tag (Inventérniho Cisla)
Ownership Tag (Stitku majitele)
Admin Password (heslo spravce)
System Password (Systémové heslo)
HDD Password (Hesla HDD)

Modul TPM zapnuty a aktivni

Key Databases (Databéaze kli¢t)
System Logs (Systémové protokoly)

Nasleduijici polozky mohou nebo nemusi byt resetovany podle vlastniho nastaveni systému BIOS:
e The Boot List (Seznam zavadéni)

e Enable Legacy OROMs (Povolit starsi paméti OROM)

e Secure Boot Enable (Secure Boot Povoli)

e Allow BIOS Downgrade (Umoznit downgrade systému BIOS)
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Kontaktovani spolecnosti Dell

@ POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pFipojent, Ize kontaktni informace nalézt na nakupni fakture, balicim seznamu,

Uctence nebo v produktovem katalogu spolecnosti Dell.

Spolecnost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a nékteré sluzby
nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spolecnost Dell se zaleZitostmi tykajicimi se prodejd, technické podpory nebo
zakaznického servisu:

1.

2.
3.
4

Prejdéte na web Dell.com/support.

Vyberte si kategorii podpory.

Oveérte svou zemi nebo region v rozbalovaci nabidce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodni ¢asti stranky.
Podle potreby vyberte prisluSnou sluzbu nebo linku podpory.
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